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Preface

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
B MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.
NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

Revision History

Revision Revision History Date
V1.0 First release 2012/01
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Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

[@ Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

@ Contact our technical staff at: http://support.msi.com

Safety Instructions
B Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.
Keep this equipment away from humidity.
Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

B Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

B Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place any-
thing over the power cord.

® Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

® |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O The power cord or plug is damaged.
O Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O  The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

® DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7759

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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Battery Information
European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:
For better environmental protection, waste batteries should be collected
u separately for recycling or special disposal.

BEEhFEE

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling
when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regula-
tion (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI
provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI EMI &R
BLERE:

ERFEEIER , ERENRETERR K THSENERETE , FEEBERT
EAESWERROELEENHE,
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must re-
mind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electron-

ic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,

products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as mu- |
nicipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment

will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will com-
ply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
No3TOMY HaroMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTBpallyeHuto
3arpsi3HEHNsI OKpy>KatoLLieli Cpefibl UCTMOSIb30BAHHbLIM 3NEKTPUYECKMM W 3MEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektuea WEEE 2002/96/EC), BcTynatowelri B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U 3NIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOV Mycop, NOITOMY
NpPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060pyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUKM cpoka cnyxbbl. MS| 06sa3yeTcs
cobnoaate TpeboBaHMs No Npuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnybbl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3JenVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.

Vi
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddw produktéw elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

vii
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobkd
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spolecnost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjuk, illetve kérnyezetvéddékent fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurodpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta

viii
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Mainboard Specifications

Processor Support

® 3rd Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 / Pentium®/ Celeron®processors
in an LGA 1155 socket
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset

m |ntel®Z77/ Z75 chipset

Memory Support

m 4x DDR3 DIMMs support DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/
1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)

® Supports Dual-Channel mode
(*OC = OverClocking, for more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111E

Audio

= |ntegrated HD audio codec by Realtek® ALC892
m 8-channel audio with jack sensing
® Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA

m 2x SATA 6Gb/s ports by Intel® Z77/ Z75
m 4x SATA 3Gb/s ports by Intel® 277/ Z75

RAID

m SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/
10) by Intel® Z77/ Z75

USB 3.0

m 2x USB 3.0 rear IO ports by Intel® 277/ Z75
m 1x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77/ Z75

Multi-GPU
® Supports ATI® CrossFire™ Technology

En-2



Connectors & Buttons

m Back panel
- 1x PS/2 keyboard/ mouse port
- 6x USB 2.0 ports
- 2x USB 3.0 ports
- 1x LAN port
- 6x audio ports
- 1x HDMI® port***, supporting a maximum resolution of 1920x1200
- 1x DVI-D port***, supporting a maximum resolution of 1920x1200
- 1x VGA port***
- **This platform supports dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI,
DVI+VGA or VGA+HDMI).
® On-Board
- 2x USB 2.0 connectors
- 1x USB 3.0 connector
- 1x TPM Module connector
- 1x Front Panel Audio connector
- 1x Chassis Intrusion connector
- 1x Serial port connector
- 1x Voice Genie connector (optional)
- 1x MultiConnect Panel connector (optional)

Slots
m 2x PCle 3.0 x16 slots
- PCI_E1 supports up to PCle 3.0 x16 speed
- PCI_E3 supports up to PCle 3.0 x8 speed
m 2x PCle 2.0 x1 slots
Form Factor
m Micro-ATX (24.4 cm X 24.4 cm)

Mounting Screw Holes
m 8x mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address below

http://www.msi.com/index.php

En-3
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Connectors Quick Guide

DIMM4
DIMM3
DIMM2
JPWR2 DIMM1
SYSFAN2 CPUFAN

— SYSFAN1
Back __ t— JTURBO1
Panel
— JPWR1
— JUSB3
PCI_E1 — JCci
PCI_E2
— SATA1/ 2
PCI_E3 —F
< ]— SATA3~6
PCI_E4 et b [I
EEEEE] (EEEE EEEE CEEED  (EEET EREEED
JAUD1 JCOoM1 JUSB1 JUSB2 JFP1
JDLED3 JTPM1 JBAT1 JFP2

En-4



Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
Back Panel En-6

CPU LGA1155 CPU Socket En-8

CPUFAN,SYSFAN1~2 Fan Power Connectors En-18
DIMM1~4 DDR3 Memory Slots En-14
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-19
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-23
JCi Chassis Intrusion Connector En-21
JCOM1 Serial Port Connector En-22
JDLED3 Voice Genie Connector En-22
JFP1, JFP2 Front Panel Connectors En-19
JPWR1 ATX 24-pin Power Connector En-13
JPWR2 ATX 4-pin Power Connector En-13
JTPM1 TPM Module connector En-21
JTURBO1 MultiConnect Panel Connector En-22
JUSB1~2 USB 2.0 Expansion Connectors En-20
JUSB3 USB 3.0 Expansion Connector En-20
PCI_E1, PCI_E3 PCle x16 Expansion Slots En-16
PCI_E2, PCI_E4 PCle x1 Expansion Slots En-16
SATA1~2 SATA 6Gb/s Connectors En-17
SATA3~6 SATA 3Gb/s Connectors En-17

En-5
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Back Panel Quick Guide

Mouse/Keyboard

VGA Port

USB 2.0 Port @ O

Line-In RS-Out

Line-Out CS-Out

222

>LAN
The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a
Local Area Network (LAN).

USB 2.0 Port

»USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.0 Port
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Impoentant

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is
used, it must be USB 3.0 compliant.

» Mouse/Keyboard
A combination PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

HDMI Port  USB 3.0 Port DVI-D Port

Yellow ﬁ Green/ Orange

LED | Color LED State Condition

Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady) LAN link is established.
On(flashing) The computer is communicating with another computer on the

network.

Right | Green Off 10 Mbits/sec data rate

On 100 Mbits/sec data rate
Orange | On 1000 Mbits/sec data rate

En-6
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> HDMI Port suocrmmon uucrmeora mrenrace

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface
that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV
formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digi-
tal audio on a single cable.

»VGA Port
The DB15-pin female connector is provided for monitor.

> DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) connector can be connected to a LCD
monitor, or a CRT monitor with an adapter. To connect a monitor, please refer to the
monitor’s manual for more information.

This platform supports dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI,
DVI+VGA or VGA+HDMI).

HDMI+DVI DVI+VGA VGA+HDMI
Extend mode
) o o o
(Extend the desktop to the second monitor)
Clone mode
. o o o
(Two monitors have the same screen)

»Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function
of the connector.

m  Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.

Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.

Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

En-7
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CPU (Central Processing Unit)

e N
Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU has two alignment keys and a yellow triangle to
assist in correctly lining up the CPU for mainboard placement. The yellow triangle
is the Pin 1 indicator.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the
Pin 1 indicator

\_ /

Impontant

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and mainboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking
This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.
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CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is
necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below
to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both
the CPU and the mainboard.

1. Unhook and lift the loading lever to 2. The loading plate should
the fully open position. automatically lift up as the loading
lever is pushed to the fully open
position. Do not touch any of the

CPU socket pins.

3. Line up the CPU to fit the CPU 4. Close the loading plate and remove
socket. Be sure to hold the CPU by the plastic protective cap.
the base with the metal contacts
facing downward. The alignment
keys on the CPU will line up with the
edges of the CPU socket to ensure a
correct fit.
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5. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket. Press
the loading lever down and lock it
under the retention tab.

7. Locate the CPU fan connector on the
mainboard.

Evenly spread a thin layer of
thermal paste (or thermal tape) on
the top of the CPU. This will help in
heat dissipation and prevent CPU
overheating.

Place the heatsink on the mainboard
with the fan’s wires facing towards the
fan connector and the hooks matching
the holes on the mainboard.

En-10



9. Push down on the heatsink until the 10. Inspect the mainboard to ensure that

four clips get wedged into the holes the clip-ends have been properly
on the mainboard. Press the four locked in place.

hooks down to fasten the cooler. As

each hook locks into position a click

should be heard.

Mainboard ’_*_‘

Hook

11. Finally, attach the CPU fan cable

to the CPU fan connector on the

mainboard.

Do not touch the CPU socket pins.

Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before booting
your syste.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about
CPU cooler installation.
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Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for
an mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an 1/O back plate
that came with the computer case, please replace it with the 1/O backplate that came
with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer
case without the need for any screws. Align the mounting plate’s mounting stands with
the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided
with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown
below. For more information, please refer to the manual that came with the computer
case.

"sje|dyoeq O/

oy} uo ssjoy 8y} ypm dn aull pjnoys

Aoy "eseo Jaindwod a8y} Jo Jeas ay)
pJemoy Buioey aq pjnoys spod O/ 8yL

EEEAE] [EEELE

Impontant
* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry
and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within
the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.
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Power Supply
JPWR1: ATX 24-pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press
the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the mainboard’s power connector.

JPWR2: ATX 4-pin Power Connector

This connector provides 12V power to the CPU.

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power sup-
ply to ensure stable operation of the mainboard.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 : |
240-pin, 1.5V [ | ]

| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel

mode.
O

®

Cremsmmmmm——— | |nstalled

===s | Empty

Impontant

* DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard
is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM
slots.

» To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory
(not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.
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Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically insert the
memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on
the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.

2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each side
of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seat
and an audible click should be heard.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot’s
side clips.
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Expansion Slots

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graph-
ics or audio cards.

PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Slot
The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

Impoentant

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and un-
plug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card’s
documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.
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Internal Connectors
SATA1~6: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one
SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and
optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

SATA1~2 (6Gbl/s, by Intel® Z77/275)
SATA3~6 (3Gbrs, by Intel® 277/ Z75)

SATA3
SATA6

SATA5

Imponrtant

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

» Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

» SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is rec-
ommended that the flat connector be connected to the mainboard for space saving
purposes.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has
a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan
with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect
all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead
connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available
system fan connector.

CPUFAN/ SYSFAN1/ o
SYSFAN2

Impoenrtant
» Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find

recommended CPU cooling fans.

* The CPUFAN, SYSFAN1, SYSFANZ2 connectors support Smart Fan Control with
liner mode. The Control Center Il utility can be installed to automatically control the
fan speeds according to the CPU’s and system’s temperature.

« If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters
are available to connect a fan directly to a power supply.

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is
compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the
front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation.
Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the
mConnectors into the mainboard.

Imponrtant

* On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive
wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to
determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.

JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.
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JUSB1~2: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

* The MB layout in this figure is for reference only.
USB 2.0 Bracket (optional)

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible dam-
age.

JUSB3: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data trans-
fer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

l * The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

Impontant
* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an
optional USB 3.0 compliant cable.
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JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.

JTPM1: TPM Module connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM
security platform manual for more details and usages.

TPM module is optional

-

* The MB layout in this figure is for reference only.
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JDLEDS3: Voice Genie Connector (optional)

This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer to its
user guide for more details and usages.

JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)

This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC Genie and
some additional functions. Please refer to its user guide for more details and usages.

~a
e
e
e
@"%
e
<@ 1
T,
R
o

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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Jumpers
JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want
to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

]

1

Keep Data Clear Data

Impoerntant

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards,
open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will
damage the mainboard.
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BIOS Setup

Click BIOS 1l is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the Click BIOS II, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,
select the boot device priority and view system information such as the CPU name,
DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users
can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also
restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Impoentant

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.

Overview
After entering CLICK BIOS |I, the following screen is displayed.
System
Temperature mss information
monitor
g Boot menu
Mode BBL
selection Boot device
priority bar
BIOS menu
selection SETTINGS BROWSER
BIOS menu
UTILITIES selection
SECURITY
Menu display
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The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you
purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

» Temperature monitor

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

» System information

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM
capacity and the BIOS version.

»BIOS menu selection

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

m SETTINGS - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot
device.

m  OC - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments.
Increasing the frequency can get better performance, however high frequency
and heat can cause instability, we do not recommend general users to
overclock.

ECO - This menu is related to energy-saving settings.

BROWSER - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
UTILITIES - This menu contains utilities for backup and update.

SECURITY - The security menu is used to keep unauthorized people from
making any changes to the settings. You can use these security features to
protect your system.

» Boot device priority bar

You can move the device icons to change the boot priority.

»Boot menu

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the
device instantly.

> Mode selection

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

> Menu display

This area provides BIOS setting menu that allows you to change parameters.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The light icons indicate that the
devices are available.

Boot device priority

High priority » Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.
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Operation

Click BIOS 1l allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The
following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key Mouse Description

<t loe> @ Select Item

Move the cursor

<Enter> :\@j) Select Icon/ Field

Click/ Double-
click the left
button

<Esc> N Jump to the Exit menu or return to the previous from
. a submenu

L

Click the right

button

<+> Increase the numeric value or make changes

<-> Decrease the numeric value or make changes

<F1> General Help

<F4> CPU Specifications

<F5> Enter Memory-Z

<F6> Load optimized defaults

<F10> Save Change and Reset

<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
Sub-Menu

An arrow symbol appears to the left of certain fields that means it contains a sub-menu.
A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys
(4 ) or mouse to highlight the field and press <Enter> or mouse double left click to
enter the sub-menu. If you want to return to the previous menu, just press the <Esc >
or click the right mouse button.

General Help

Click BIOS Il provides General Help window. You can call up the window from any BIOS
menu by simply pressing <F1> or click HELP on BIOS setting screen. The Help window
lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item.
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

L N

Temperature  F:

CcPU Ego‘f

2aT

NAREINES BROWSER

[

UTILITIES

SECURITY

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

 If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Current CPU / DRAM Frequency

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

» CPU Base Frequency [10KHz]

Allows you to set the CPU Base clock (in 10KHz increments). You may overclock the
CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not
guaranteed.

» Adjust CPU Ratio

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor.
This feature can only be changed if the processor supports this function.

> Adjusted CPU Frequency

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» Adjust CPU Ratio in OS

Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Center.

> Internal PLL Overvoltage
This item is used to adjust the PLL voltage.
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»EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the
microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only
appears with installed CPUs that support this technology.

> Intel Turbo Boost

Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU performance
above rated specifications (when applications requests the highest performance state
of the processor).

> OC Genie Button Operation
This item is used to enable/disable the OC Genie button operation.

» DRAM Frequency
This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking be-
havior is not guaranteed.

> Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

> DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EEP-
ROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following
“Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based on the
configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure the
DRAM timings for each channel and the following related “Advanced DRAM Configura-
tion” sub-menu manually.

» Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

»tCL
Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting
a read command after receiving data.

»tRCD
Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (col-
umn address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

>tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge.
If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM
may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

»tRAS

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to mem-
ory cell.

»tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.
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»tWR

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a
pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

»tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start
of a column-read command; allows I/O gating to overdrive sense amplifies before
read command starts.

»tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

»tRTP

Time interval between a read and a precharge command.

»tFAW
This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

»tWCL
This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

»tCKE
This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

»tRTL
This item is used to set Round Trip Latency settings.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing
for each channel.

»GT OverClocking

This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

»GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated
graphics to run at different frequency combinations.

> Adjusted GT Frequency
It shows the iGPU frequency. Read-only.

» Spread Spectrum
This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating
clock generator pulses.

* Ifyou do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your over-

En-29



MS-7759 Mainboard

clocked processor to lock up.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage
These items are used to adjust the voltage of CPU and Memory.
» Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
These items show current CPU/ DRAM voltage. Read-only.
» Overclocking Profiles
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Give a name by typing in this item.
» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.
» Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Load/ Clear the stored profile settings from ROM.
» Overclocking Profile Save
Save the current overclocking settings to USB drive.
» Overclocking Profile Load
Load the stored settings from USB drive.
» CPU Specifications
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of

your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this
information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU tech-
nologies. Read only.

» MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and
timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can
also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the
sub-men

> DIMM1~4 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of
installed memory.
> CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.
> Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.
> Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.
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» Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms can
try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this ena-
bled always.

> Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See
Intel’s official website for more information.

> Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information
please refer to Intel’s official website.

» Power Technology

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

» C1E Support
Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain
level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is
recommended this feature is disabled.

> Intel C-State

C-state is a power management state that detects when the system is idle and
lowers power consumption accordingly.

» Package C State limit

This field allows you to select a C-state mode.

> Long duration power limit (W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

> Long duration maintained (s)
This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

> Short duration power limit (W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

» Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary/ secondary plane tur-
bo.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit

These fields show the 1/2/3/4 core ratio limit of CPU.
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Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before
entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when
connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button m on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be
installed).

LiveUpdate

-dit connections

‘can activate the connection by clicking
~ this icon, Use connection editor to add new
“and to change settings if necessary.

Status @ m

2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button = 0.

LiveUpdate

date Information :

Verification :

Status

67% |

4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the
appropriate file.

Confirmation

5. Click the confirm button [JE3] to update the BIOS.

Impoenrtant

Do not update the BIOS if your system is running fine.
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Software Information

Take out the Driver/Utility Disc that is included in the mainboard package, and place it
into the optical drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and
follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility Disc contains
the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to

activate the device.

- Utility menu : It allows you to install the available software applications.

- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.

- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.

- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Impertant

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system
performance.
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Installing Winki

BIOS BROWSER and UTILITIES request Winki, please install the "Winki" software
application from MSI Driver Disc in Windows first. And then you can access these two
features by clicking their respective buttons.

To install Winki, follow the steps below:

msi %

mainboard

CHIPSET

Proe jon B ) Exit

1. Power on your computer and enter Windows operating system.

2. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically
appear.

3. Click Driver tab.

4. Click OTHERS button.

5. Select Winki to start installing.

6. When finished, restart your computer.
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Spezifikationen

Prozessoren

m Die 3. Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
Prozessoren fiir Sockel LGA 1155
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz

m |ntel®Z77/ Z75 Chipsatz

Speicher

m 4x DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/
1600/ 1333/ 1066 DRAM (max. 32GB)

m Unterstutzt Dual-Kanal-Modus
(*OC = Ubertaktung, weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden
Sie unter http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
m Unterstltzt LAN 10/100/1000 Fast Ethernet iber Realtek® RTL8111E

Audio

= |ntegrierter Realtek® ALC892 HD-Audiocodec
m 8-Kanal Audio-Ausgang mit Anschlusserkennung
m Erflllt die Azalia Spezifikationen

SATA

m 2x SATA 6Gb/s Anschlisse Uber Intel® Z77/ Z75
m 4x SATA 3Gb/s Anschliisse Uber Intel® Z77/ Z75

RAID

= SATA1~6 unterstitzen die Intel® Rapid Storage-Technologie-Enterprise (AHCI/ RAID
0/ 1/ 5/ 10) Uber Intel® Z77/ Z75

USB 3.0

m 2x USB 3.0 riickseitig Uber Intel® Z77/ Z75
m 1x USB 3.0 onboard-Anschluss Uber Intel® Z77/ Z75

Multi-GPU
m Unterstltzt die ATI® CrossFire™ Technologie
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Anschliisse & Tasten

® Hintere Ein-/ und Ausgénge
- PS/2 Tastatur-/Mausanschluss x1
- USB 2.0 Anschliisse x6
- USB 3.0 Anschliisse x2
LAN Anschluss x1
Audiobuchsen x6
HDMI® Anschluss x1***, unterstiitzt eine maximale Auflésung von 1920x1200
- DVI-D Anschluss x1***, unterstitzt eine maximale Auflésung von 1920x1200
VGA Anschluss x1***
*** Diese Plattform unterstiitzt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Ausgangs-
Ports (HDMI+DVI, DVI+VGA oder VGA+HDMI).
® On-Board
- USB 2.0 Stiftleisten x2
USB 3.0 Stiftleiste x1
TPM Stiftleiste x1
Audio Stiftleiste fir Gehduse Audio Ein-/ Ausgange x1
Gehausekontaktschalter x1
Serielle Stiftleiste x1
Voice Genie Anschuss x1 (optional)
MultiConnect Panel Anschluss x1 (optional)

Steckplatze
m 2x PCle 3.0 x16-Steckplatze
- PCI_E1 unterstitzt die Geschwindigkeit bis zu 3.0 x16
- PCI_ES3 unterstiitzt die Geschwindigkeit bis zu PCle 3.0 x8
m 2x PCle 2.0 x1-Steckplatze
Form Faktor
m Micro-ATX (24,4 cm X 24,4 cm)

Schraubenldcher fir die Montage
m Schraubenlécher fir die Montage x8

Wenn Sie fur Bestellungen von Zubehor Teilenummern benétigen, finden Sie diese auf
unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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Anschlussiubersicht

DIMM4
DIMM3
DIMM2
JPWR2 DIMM1
SYSFAN2 CPUFAN

— SYSFAN1
Riicktafel — — JTURBO1
— JPWR1
— JUSB3
PCI_E1 — JCI1
PCI_E2
— SATA1/ 2
PCI_E3 P
< ]— SATA3~6
PCI_E4 et b [I
EEEEE] (EEEE EEEE CEEED  (EEET EREEED
JAUD1 JCOM1 JUSB1 JUSB2 JFP1
JDLED3 JTPM1 JBAT1 JFP2
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Ubersicht der Mainboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

Ricktafel De-6

CPU LGA1155 CPU Sockel De-8

CPUFAN,SYSFAN1~2  Stromanschlisse fir Lifter De-18
DIMM1~4 DDRS Speichersteckplatze De-14
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-19
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-L6schung De-23
JCi Gehausekontaktanschluss De-21
JCOM1 Serieller Anschluss De-22
JDLED3 Voice Genie Anschluss De-22
JFP1, JFP2 Frontpanel Anschlisse De-19
JPWR1 ATX 24-poliger Stromanschluss De-13
JPWR2 ATX 4-poliger Stromanschluss De-13
JTPM1 TPM Anschluss De-21
JTURBO1 MultiConnect Panel Anschluss De-22
JUSB1~2 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-20
JUSB3 USB 3.0 Erweiterungsanschluss De-20
PCI_E1, PCI_E3 PCle x16 Erweiterungssteckplatze De-16
PCI_E2, PCI_E4 PCle x1 Erweiterungssteckplatze De-16
SATA1~2 SATA 6Gb/s Anschlisse De-17
SATA3~6 SATA 3Gb/s Anschlisse De-17
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Riicktafel-Ubersicht

Maus/Tastatur LAN USB 2.0 VGA Anschluss
Anschluss

O O

Line-In RS-Out

Line-Out CS-Out

]

USB 2.0 Anschluss HDMI USB 3.0 DVI-D Anschluss
Anschluss  Anschluss

> Maus/Tastatur
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.

»USB 2.0 Anschluss
Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss
Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlieBen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen
Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

- !_AN . . . Gelb Griin/ Orange
Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in
einem lokalen Netzwerk (LAN).

LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (standig) Verbindung mit dem LAN.
An (blinkend) Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts Grin Aus Datenrate 10 MBit/s
An Datenrate 100 MBit/s
Orange | An Datenrate 1000 MBit/s
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> HDMI AnSchluSs icsoernimon mutmmeoia wrearace

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle flr die
volldigitale Ubertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI
unterstitzt alle Formate fUr Fernsehen, einschlief3lich Standard- und Enhanced- oder
HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

»VGA Anschluss
Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

»DVI-D Anschluss

Der DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) Anschluss erlaubt Ihnen, einen LCD-oder
CRT-Monitor anzuschlieen. Um einen Monitor anzuschlieBen, kénnen Sie weitere
Informationen dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.

Diese Plattform unterstlitzt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Ausgangs-Ports
(HDMI+DVI, DVI+VGA oder VGA+HDMI).

HDMI+DVI DVI+VGA VGA+HDMI
Extend-Modus o o o
(Ausweiten Sie den Desktop auf dem zweiten Monitor)
Clone-Modus
. . - . i o o o
(Zwei Monitore zeigen das gleiche Bild)

> Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschlisse.
®m  Blau - Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegerate auf-
nehmen.
B Griun - Line-Out : An den Anschluss “Line Out” kénnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhérer anschlielen.
Rosa - Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
Schwarz - RS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-
Lautsprecher im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
®  Orange - CS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Sub-
woofer-Lautsprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
®  Grau - SS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-
Lautsprecher im 7,1-Kanalmodus auf.
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CPU (Prozessor)

e N
Erklarung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck
des Prozessors
definiert die Position
des ersten Pins

\_ %

Wichtig,

Uberhitzung

Uberhitzung beschéadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichméaRige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kiihlblech anwenden, um Warme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil aus-
geschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wihrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus einem unzuldssigem Betrieb
oder einem Betrieb aul3erhalb der Produktspezifikation resultieren.
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CPU & Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kuhler zu installieren.
Ein CPU-Kihler ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die Systemsta-
bilitdt beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die richtige CPU und
CPU-Kihler Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter Einbau flihrt zu Schaden an
der CPU und dem Mainboard.

1. Héngen Sie den Verschlusshebel 2. Die Abdeckplatte sollte nach voll-
aus und klappen Sie ihn in eine voll- sténdigem zurtickklappen des Ver-
standig geoffnete Stellung. schlusshebels mit nach hinten klap-

pen. Beriihren Sie keines Falls die
CPU-Pins!

3. Positionieren Sie die CPU so, dass 4. VerschlieBen Sie die Abdeck-
sie auf den Sockel passt. Die CPU platte und entfernen Sie die
muss dabei mit der Pin_seite nach Plastikabdeckung.
unten zeigen. Vergewissern Sie sich
anhand der Justiermarkierungen,
dass die CPU in der korrekten Posi-
tion ist.
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5. Begutachten Sie, ob die CPU rich-

tig im Sockel sitzt. Driicken Sie den
Verschlusshebel nach unten und
arretieren Sie den Hebel unter dem
Lifteranschluss.

Verteilen Sie die dafiir geeignete
Warmeleitpaste oder ein Warmel-
eitklebepad auf der Oberseite der
eingesetzten CPU. Dies verbessert
die Warmeableitung mafigeblich und

verhindert damit die Uberhitzung des
Prozessors.

7. Machen Sie den CPU-Lufter- 8. Setzen Sie den Prozessorkuhler auf
anschluss auf dem Motherboard die CPU und beachten Sie die Ubere-
ausfinding. instimmung der Lufterverankerungen

mit den dafiir vorgsehenen Lochern
auf der Mainboard-Platine.
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9. Drlicken Sie nach der korrekten Po- 10. Uberpriifen Sie das Mainboard um
sitionierung des Lifters die Arretier- sicherzustellen, dass das der Kuhler
ungsstifte mit leichtem Druck nach korrekt installiert ist.
unten bis sie einrasten. Das Ein-
rasten sollte mit einem klick hoérbar
sein.

Mainboard ’_*_‘

Haken

11. SchlieRBlich verbinden Sie das
Stromkabel des CPU Lfters mit dem
Anschluss auf dem Mainboard.

* Berlihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht.

« Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihler eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat,
bevor Sie Ihr System starten.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die Plas-
tikabdeckung.

» Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details tiber
die CPU Kiihlerinstallation.
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Schraubenlécher fur die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie mit leich-
tem Druck von innen in die Aussparung des Computergehaduses ein. Zur Installation des
Mainboards in Ihnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die dem Gehause beilieg-
enden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Mainboard mit den Schraubendéffnun-
gen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das Mainboard mit den dem Gehause
beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der Befestigungslécher sehen Sie in der
Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren Sie Uber Ihr Gehdusehandbuch.

ald

‘ules yolbuebnz

ane|d-O/| Jep usbunuyQ usjzuelse
-BIoA BIp yoinp UuLBY|0S SpieoquiBly

sep essnyosuy  uabniiesyon.
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Wichtig,
* Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schédden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Bertihrung des
Mainboards mit dem Geh&duse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den Befesti-
gungsléchern.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Geh&duseinneren be-
finden.
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Stromversorgung
JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

JPWR2: ATX 4-poliger Stromanschluss

Diese12V Stromanschliisse werden verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Speicher

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informa-
tionen Uber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-
report

DDR3 : \
240-polig, 1,5V ‘ | | ‘
| | 1 |
48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Populationsregeln fiir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber zwei Datenbusleitun-
gen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird
die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen
zur Veranschaulichung der Installationsvorgaben im Dual-Kanal-Modus.

O L

©

== installiert

eemwemener | |cer

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDRS3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Siots.

 Sie verwenden die Speichermodule des gleichen Typs und identischer Speicherdich-
te im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilitét zu gewéhrleisten.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB
(nicht volle 32GB) erkannt, wenn alle DIMM Slots mit einem 8GB Speichermodul
besetzt werden.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Offnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite klap-
pen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein. Das
Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in einer Richtung
eingesetzt werden kann.

2. Dricken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der Kunstst-
offbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein wobei
ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestatigt..

3. Prufen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Blgeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.
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Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthélt zahlreiche Schnittstellen fir Erweiterungskarten, wie dis-
krete Grafik-oder Soundkarten.

PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz

Der PCle Steckplatz unterstiitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 3.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steck-
dose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen
Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusétzliche
Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.
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Interne Anschllisse

SATA1~6: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA (SATA).
Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial ATA
Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

SATA1~2 (6Gb/s, Uber Intel® Z77/Z75)
SATA3~6 (3Gb/s, lber Intel® Z77/ Z75)

SATA3
SATA6

SATA5

Wichtig,
+ Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zusétzliche Stromversorgung (ber das PC-
Netzteil. Dazu gehdren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-

/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des
Laufwerks.

* Meist muissen Serial-ATA Geréte im Gehéduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Gerdtehandbuch.

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

» SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Stromanschliisse fur Lifter

Die Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist lhr Mainboard mit ei-
nem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lufters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemliftern anzuschlieRen.
Einige Systemliftern kénnen nicht an dem Mainboard verbinden und wird stattdessen
mit die Stromversorgung direkt verbinden. Ein Systemlifter kann an jede verfligbaren
Steckdose des Systemlifters angeschlossen werden.

CPUFAN/ SYSFAN1/ o
SYSFAN2

* Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf (ber die empfohlenen CPU-Kiihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

» Die CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 Anschliisse unterstiitzen die Smart Fan Ldifter-
steuerung. Das Utility Control Center Il kann installiert werden, um die Liifterge-
schwindigkeit in Abhéngigkeit von der der Prozessor- und System-Temperatur zu
steuern.

» Fir den Fall, dass nicht gentigend Liifteranschliisse auf dem Mainboard zur Verfi-
gung stehen, kénnen weitere Liifter mittels Adapter direkt am Netzteil angeschlossen
werden.

» Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lliftern
verfangen kénnen.
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JFP1, JFP2: Frontpanel Anschliisse

Diese Anschlisse sind fiir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse, nutzen Sie
bitte das beiliegende mConnectors um die Installation zu vereinfachen. Schlielken Sie
alle Kabel aus dem PC-Gehause in die mConnectors und stecken Sie das mConnec-
tors in dem Mainboard.

» An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die mit
kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm oben
und die Bezeichnungen auf den mConnectors um die korrekte Positionierung und
Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschliisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgéangen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”.
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JUSB1~2: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich flr die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB- Pe-
ripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Druck-
er, Modems und dhnliches.

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 2.0 Slotblech (optional)

Wichtig,
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-

tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

JUSB3: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstutzt Daten-
transferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

l * Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 3.0 Slotblech (optional)

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schiden
kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerét, miissen Sie das Gerét an einen USB 3.0 Port
liber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschliel3en.
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JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
geoffnet wird, aktiviert dies den Gehause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung wird
auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fur das TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-wendet. Weit-
ere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte
dem TPM Plattform Handbuch.

TPM Modul ist optional

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.
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JDLEDS3: Voice Genie Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird ausgenutzt, um die Sprachsteuerung (optional) anzuschlief3en.
Weitere Informationen Uber den Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im
Benutzerhandbuch.

JTURBO1: MultiConnect Panel Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird flr das optionale Frontpanel zur Steuerung des OC Genie und
einige zusatzliche Funktionen verwendet. Weitere Informationen tber den Einsatz des
Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.
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JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier l&sst sich eine serielle Gerate direkt anschlieRen.
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Steckbriicken

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-Ldschung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Mainboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration
zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch
hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die
Steckbriicke fiur kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik,
um die Daten zu |6schen.

]

Daten beibehalten =~ CMOS-Daten I6schen

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbrticke stecken, um die Daten
im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie niemals
die Daten im CMOS zu léschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch beschéadigt werden.
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BIOS Setup

CLICK BIOS Il wird von MSI entwickelt, die eine grafische Benutzeroberflache der
BIOS-Einstellparameter mit Maus und Tastatur bietet.

Mit CLICK BIOS Il kénnen Benutzer die BIOS-Einstellungen andern, die CPU-Tem-
peratur Uberwachen, die Boot-reihenfolge festlegen und die Systeminformationen an-
zeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und BIOS-Version. Benutzer
kénnen die Parameter-Daten exportieren und importieren, um sie zu sichern oder
mit Freunden zu teilen. Bei bestehender Internetverbindung kénnen die Benutzer im
Internet surfen, E-Mail abrufen und lhr System mit Live-Update aktualisieren.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstluberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie
die Taste <Entf>(<DEL>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehéause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Die Meniipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden sich
in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern. Deswegen
kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und
sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen der CLICK BIOS I, ist das eine der folgenden Anzeigen.
System-
Information

Temperature.

Auswahl des - 331
Modus —

Boot-Menii

Bootgerat
Prioritatleiste

BIOS-Menii-
Auswahl SETTINGS BROWSER

BIOS-Menu-
UTILITIES Auswahl

SECURITY

Menulanzeige

Die Bilder in diesem Handbuch sind nur zur Bezugnahme und kénnen von lhnem
gekauften Produkt abweichen. Flr weitere Informationen, bitte beachten Sie die
tatsédchlichen Anzeigen lhres Systems.

» Temperatur-tiberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Mainboards.
» System-Information
Es zeigt die Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-
Kapazitat und die BIOS-Version.
»BIOS-Meni-Auswahl
Diese Menupunkte kénnen die Menis des BIOS auswahlen. Die folgenden Optionen
stehen zur Verfligung:
m  SETTINGS - Mit diesem Menl kénnen Sie lhre Einstellungen fir Chipsatz,
Boot-Gerat angeben.
m  OC- Dieses Menu enthalt Optionen zu Frequenz- und Spannungsanpassungen.
Die Erhéhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits
kann hohe Frequenz und Warmeentwicklung Instabilitdt verursache. Daher
empfehlen wir unerfahrenen Benutzern nicht zu tbertakten.
ECO - Dieses Menu ermdglicht Energiespar-Einstellungen.
BROWSER - Mit dieser Funktion kommen starten Sie den MSI-Winki-
Webbrowser.
m  UTILITIES - Dieses Menu enthalt Utilities fur die Sicherung und
Aktualisierungen.
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m  SECURITY - Mit Hilfe dieses Menus verhindern Sie Eingriffe nicht autorisierter
Personen. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktionen, um lhr System zu
schutzen.

» Bootgerat-Prioritatleiste

Sie kdnnen die Symbole verschieben, um die Boot-Prioritat andern.

> Boot-Menii

Mit dieser Taste kdnnen Sie das Boot-Meni aufrufen. Klicken Sie auf den Eintrag, um
das System von dem Gerat sofort zu starten.

> Auswahl des Modus

Mit dieser Funktion kénnen Sie Voreinstellungen des Energiesparens oder Ubertaktung
laden.

» Menlianzeige

Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

Boot-Gerate Prioritatsleiste

Die Leiste zeigt die Reihenfolge der Boot-Gerate. Die Symbole zeigen die verfligbaren
Gerate.

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

Klicken Sie und ziehen Sie das Symbol nach links oder rechts, um die Boot-Prioritat
festzulegen.

Betrieb

CLICK BIOS Il ermdglicht Ihnen, die BIOS-Einstellungen mit der Maus Tastatur zu
steuern. Die folgende Tabelle listet und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung

<t loe> @ Auswahl eines Eintrages

Bewegen Sie
den Cursor

<Enter> ﬁ\ Auswahl eines Symbols/ Feldes
“SN)

Klicken/ dop-
pelt-klicken Sie
mit der linken
Maustaste
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<Esc> M Aufruf Exit Menu oder zurlick zum Hauptmeni von
\QD Untermenii
Klicken Sie mit
der rechten
Maustaste
<+> Hochzahlen oder éandern eines Wertes
<> Herunterzahlen oder andern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der urspringlichen Setup-Standardwerte
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/FAT32
USB-Laufwerk
Unterment

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden, bedeuted
dies, dass Sie uber das entsprechende Feld ein Untermenu mit zusatzlichen Optionen
aufrufen kénnen. Durch die Steuertasten ( t{ ) oder Maus kénnen Sie ein Feld her-
vorheben und dricken der Eingabetaste <Enter> oder doppelklicken mit der linken
Maustaste in das Untermenl gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertasten Werte
eingeben und navigieren. Um in das vorherige Menu zu gelangen, driicken Sie <Esc >
oder klicken Sie die rechte Maustaste.

Allgemeine Hilfe

CLICK BIOS |l bietet allgemeine Hilfe-Fenster. Sie kénnen diese aus jedem BIOS-
Menu einfach durch Driicken der Taste <F1> oder Hilfe im BIOS-Fenster aufrufen. Die
allgemeine Hilfe listet die entsprechenden Tasten und die Auswahiméglichkeiten fiir
den markierten Punkt.
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OC-Meni

In diesem Menu kénnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte fiihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss sicher sind. Sie sollten
Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Mainboard oder Komponenten des
Systems beschadigen kénnen.

msi

Temperature

cPU EE"C

==

SETTINGS BROWSER

b

UTILITIES

SECURITY

Wichtig

« Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

+ Die Ubertaktung ist nicht gewéahrleistet. Anwendung kann zu Verlust der Garantie
oder zur Beschéadigung der Hardware fiihren.

« Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskenne, empfehlen wir fiir einfaches Uber-
takten die OC-genie Funktion.

»Current CPU / DRAM Frequency

Zeigt den derzeitigen Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur

Anzeige — keine Anderung mdglich.

» CPU Base Frequency [10KHz]

Hier kdnnen Sie den CPU Grundtakt (in 10KHz Inkrementen) anpassen. Sie kénnen
die CPU Ubertakten, indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die
Ubertaktung (und das Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet ist.

> Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verflgbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt (freier
Multiplikator).

» Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellten Frequenz der CPU. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
» Adjust CPU Ratio in OS

Aktivieren Sie dieses Element, kdnnen Sie die CPU Taktrate im Betriebssystem andern,
indem Sie MSI Control Center verwenden.
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> Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

»EIST

Die weiterentwickelte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, die Prozessorleis-
tung in Abhangigkeit von der Stromquelle einzustellen. Dieses Feld erscheint nur,w enn
die Funktion zur Verfligung steht.

> Intel Turbo Boost
Aktiviert oder deaktiviert Turbo Boost um die CPU-Leistung automatisch oberhalb der
Standardtaktung zu erhéhen, wenn Applikationen zusatzliche Leistung bendtigen.

> OC Genie Button Operation
Hier kénnen Sie die OC-Genie-Tasten aktivieren/ deaktivieren.

» DRAM Frequency
Hier konnen Sie die Speicherfrequenz einstellen. Bitte beachten Sie, dass die
Ubertaktung Verhalten wird garantiert nicht.

» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

> DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die automa-
tische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Untermeni Advanced
DRAM Configuration kdnnen die Einstellungen fiir die Module einzeln [Unlink] oder fiir
alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

» Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

»tCL
Hier wird die Verzégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

»tRCD

Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen, die
zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn
der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwin-
digkeit fuhrt zu héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen
stabileren Betrieb bieten.

>tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-
dress Strobe - RAS) fur eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auf-
frischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der
Refresh unvollstédndig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser MenUpunkt
ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

»tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.
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»tRFC

Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tWR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.
»tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den /O Ansteuerungssignalen die Datenwieder-
herstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu Uberschreiben.

»tRRD

Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzégerung fiir unterschiedliche Banke fest.

»tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.

> tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

»tWCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

»tCKE
Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

»tRTL
Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenti aufzurufen. Hier kdnnen
fur jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen werden.

»GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

> GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhaltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die integri-
erten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

» Adjusted GT Frequency
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
moglich.

> Spread Spectrum
Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen Strahlung,
mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

+ Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmégliche Systemstabilitidt und -leistung zu
gewadhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewlinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je groBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré3er nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
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passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Ubertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.

» CPU Core Voltage/ DRAM Voltage

Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung der CPU, des Speichers anzupassen.

» Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU/ DRAM. Nur Anzeige.

» Overclocking Profiles
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf ROM fiir ausgewahlten
Profil.

» Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Laden / Léschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

» Overclocking Profile Save
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf USB-Flashspeicher.

» Overclocking Profile Load
Laden Sie die gespeicherten Einstellungen von USB-Flashspeicher.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das Unterment
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschiitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F4] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen(
aufzurufen.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menU zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur Anzeige.

»MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Untermeni
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschiitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F5] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni
aufzurufen.
» DIMM1~4 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die Information des installierten Speichers an.
» CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen aufzurufen.
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» Active Processor Cores
Hier kdnnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

> Limit CPUID Maximum

Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors fiir
altere Betriebssysteme begrenzen.

» Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei denen
Wiirmer, um lhr System mit Codeausfuhrung zu beschadigen. Es wird empfohlen,
halten Sie diese stets aktiviert.

> Intel Virtualization Tech

Verbessert Virtualisierung und ermdglicht dem System, wie mehrere virtuelle Sys-
teme handeln. Fur weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.
> Intel VT-D Tech

Hier kénnen Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fir weit-
ere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

» Power Technology

Hier kdnnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswahlen.

» C1E Support

Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme zu reduzieren.
Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

» OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme
Uberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau Ubersteigt, verringert der Prozessor
automatisch seine Taktrate. Wollen Sie Ilhre CPU Ubertakten, wird es empfohlen,
diese Funktion deaktiviert ist.

> Intel C-State

C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System im
Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

» Package C State limit

Hier kdnnen Sie einen C-State-Modus auswahlen.

> Long duration power limit (W)

Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstellen.

» Long duration maintained (s)

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fur die TDP Leistungsgrenze (W) flr einen
bestimmten Zeitraum ein.

> Short duration power limit (W)

Hier kdnnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen kurzen Zeitraum einstellen.

» Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fur die primaren/ sekundaren Ebene
Turbo einstellen.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit

Anzeigen der maximalen Kerne der CPU 1/2/3/4.
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Aktualisierung BIOS mit dem Live-Update

Dieser Abschnitt erklart, wie Sie das BIOS mit Hilfe des Live-Update-Programms
aktualisieren kdnnen, noch das Betriebssystem gestartet wurde. Bei einer bestehenden
Internetverbindung kann Live-Update das BIOS selbststandig aktualisieren. Um das
BIOS mit dem Live-Update-Programm zu aktualisieren, fihren Sie bitte folgende
Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Taste Live-Update m im Meni fur BIOS-Dienstprogramme.
(Die Winki muss installiert sein).

LiveUpdate

lit connections

U can activate the connection by clicking
this icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

Status @ m

2. Wenn noétig, bauen Sie die Verbindung auf durch einen Klick auf die Einstellung-
Taste

3. Klicken Sie auf die Taste “Weiter” [» 1.

LiveUpdate

date information :
ck BIOS information :
nload ROM file :

Verification :

R Status

a .

4. Live Update erkennt automatisch die BIOS-Version und laden Sie die entsprechende
Datei.

Confirmation

5. Klicken den Bestatigen Button [JEZJ, um das BIOS zu aktualisieren.

Nicht aktualisieren Sie das the BIOS, wenn Ihr System gut l&uft.
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Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene Disc enthalt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzufiihren. Der Treiberge-
brauchs-Disc enthalt:

Treiberment : Es gibt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewlinschten

Treiber.

- Gebrauchsmendi : Sie erlaubt Ihnen verfligbare Software-Anwendungen zu instal-
lieren.

- Service-Basismenl : Mit diesem Menl konnen Sie offizielle Webseite des MSI
linken.

Produktinformation-Menu : Es zeigt die neu Informationen von MSI Produkt.
Sicherheits-Menu : Es bietet die nitzliche Antivirenprogramm.

Besuchen Sie bitte die offizielle Website des MSI, um die neuesten Treiber und BIOS
flir bessere System Leistung zu erhalten.

Installation von MSI Winki

Der BIOS Browser und weitere Utilities setzen eine vorherige Installation der Winki-
Software voraus. Bitte installieren Sie daher zunachst die Winki-Software von der MSI
Teriber-CD unter Windows.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Winki zu installieren:

msi %

mainboard
OTHERS

CHIPSET

on - B ) EXI
1. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie das Windows Betriebssystem.

Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-Bildschirm
erscheint automatisch.

Klicken Sie auf den Treiber-Tab.

Klicken Sie auf die Taste "OTHERS (ANDERE)".

Wahlen Sie Winki, um den Vorgang zu starten.

Wenn das Programm beendet wurde, starten Sie den Computer neu.

N

I
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Spécifications

Processeurs Supportés

m 3eme Génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
processeurs dans le LGA 1155 socket
(Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeux de puces

= Puces Intel®Z77/ Z75

Mémoire supportée

m 4x DDR3 DIMMs supportent DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/
1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)

® Supporte le mode double-canal
(*OC = OverClocking, pour plus d’information sur les composants compatibles,
veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
m Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek® RTL8111E

Audio

m HD audio codec intégré par Realtek® ALC892
m 8-canal audio avec détection de prise
m Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA

m 2x ports SATA 6Gb/s par Intel® 277/ Z75
m 4x ports SATA 3Gb/s par Intel® Z77/ Z75

RAID

= SATA1~6 supportent la technologie Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/
1/ 5/ 10) par Intel® 277/ Z75

USB 3.0

m 2x ports USB 3.0 10 arriére par Intel® 277/ Z75
= 1x connecteur USB 3.0 intégré par Intel® Z77/ Z75

Multi-GPU
= Supporte la technologie ATI® CrossFire™ Technology
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Connecteurs et boutons

® Panneau arriére
- 1x port souris/ clavier PS/2
- 6x ports USB 2.0
- 2x ports USB 3.0
- 1x port LAN
- 6x ports audio
- 1x port HDMI®***  supportant une résolution maximum de 1920x1200
- 1x port DVI-D***, supportant une résolution maximum de 1920x1200
- 1x port VGA***
- *** Cette carte mere supporte la fonction double-affichage par deux ports de sorties
(HDMI+DVI, DVI+VGA ou VGA+HDMI).
m Connecteurs intégrés
- 2x connecteurs USB 2.0
- 1x connecteur USB 3.0
- 1x connecteur de Module TPM
- 1x connecteur audio avant
- 1x connecteur Chassis Intrusion
- 1x connecteur de port Sérial
- 1x connecteur Voice Genie (en option)
- 1x connecteur de panneau MultiConnect (en option)

Emplacements
m 2x emplacements PCle 3.0 x16
- PCI_E1 supporte jusqu'a la vitesse PCle 3.0 x16
- PCI_ES3 supporte jusqu'a la vitesse PCle 3.0 x8
m 2x emplacements PCle 2.0 x1
Dimension
m Micro-ATX (24.4 cm X 24.4 cm)

Trous taraudés de montage
m 8x trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des piéces,
vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-
dessous

http://www.msi.com/index.php
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Guide Rapide Des Connecteurs

DIMM4
DIMM3
DIMM2
JPWR2 DIMM1
SYSFAN2 CPUFAN

— SYSFAN1
Panneau
arriére — JTURBO1
— JPWR1
— JUSB3
PCI_E1 | JcH
PCI_E2
— SATA1/ 2
PCI_E3
]— SATA3~6
PCI_E4
EEEEE] (EEEE EEEE CEEED  (EEET EREEED
JAUD1 JCOM1 JUSB1 JUSB2 JFP1
JDLED3 JTPM1 JBAT1 JFP2
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Guide référence des connecteurs

Noms de ports Types des ports Page
Panneau arriére Fr-6

CPU LGA1155 CPU Socket Fr-8

CPUFAN,SYSFAN1~2 Connecteurs d'alimentation de ventilateurs Fr-18
DIMM1~4 Emplacements de mémoire DDR3 Fr-14
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-19
JBAT1 Cavalier d’effacement CMOS Fr-23
JCi Connecteur Chassis Intrusion Fr-21
JCOM1 Connecteur de port Sérial Fr-22
JDLED3 Connecteur Voice Genie Fr-22
JFP1, JFP2 Connecteurs panneau avant Fr-19
JPWR1 Connecteur d'alimentation ATX 24-pin Fr-13
JPWR2 Connecteur d'alimentation ATX 4-pin Fr-13
JTPM1 Connecteur de Module TPM Fr-21
JTURBO1 Connecteur de Panneau MultiConnect Fr-22
JUSB1~2 Connecteurs d'extension USB 2.0 Fr-20
JUSB3 Connecteur d'extension USB 3.0 Fr-20
PCI_E1, PCI_E3 Emplacements d'extension PCle x16 Fr-16
PCI_E2, PCI_E4 Emplacements d'extension PCle x1 Fr-16
SATA1~2 Connecteurs SATA 6Gb/s Fr-17
SATA3~6 Connecteurs SATA 3Gb/s Fr-17
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Guide rapide du panneau arriére

: : LAN
Souris/Clavier Port USB 2.0 Port VGA
ﬂ;ﬂn_‘m;:l: i_‘i‘_' Ligne-In RS-Out
 pm——
| —— f'---" E Ligne-Out CS-O(it
[VH SS-Qut
[ Mie )
Port USB 2.0 Port HDMI  Port USB 3.0 Port DVI-D
> Souris/Clavier

Connecteur souris/ clavier DIN de PS/2® pour une souris ou un clavier PS/2°.

> Port USB 2.0

Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la souris,
ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

»Port USB 3.0
Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le taux
de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Impoentant

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0 pour
connecter au port USB 3.0.

g LAN . ) Jaune Vert/ Orange
La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion au
réseau local (Local Area Network (LAN)).

LED Couleur | LED d'état Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.

Allumée (Stable) La connexion au réseau LAN est établie.

Allumée (Clignotante) | L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau

local LAN.

Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné

Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné

Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné
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> Port HDMI e oermimon mutmmeoia rensace

Le High-Definition Multimedia Interface (HDMI) est un interface d’audio/vidéo tout-digi-
tal, qui est capable de transmettre les trains décompressés. HDMI supporte toutes les
formes de TV, y compris le standard, 'amélioré, ou les vidéo de haute-définition, et
I'audio digital de multi-canaux sur le cable simple en plus.

> Port VGA
Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

»DVI-D Port

Le connecteur DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) peut étre relié a un moniteur LCD,
ou un moniteur CRT avec un adaptateur. Pour connecter un moniteur, veuillez vous
référer au manuel du moniteur pour plus d'information.

Cette plate-forme supporte la fonction double-écran pour deux ports de sortie facultatifs
(HDMI+DVI, DVI+VGA ou VGA+HDMI).

HDMI+DVI DVI+VGA VGA+HDMI
Mode étendu
R . o o o
(Etendre le PC sur un deuxiéme moniteur)
Mode clone
) L o o o
(Deux moniteurs ont le méme écran)

»Ports Audio

Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
leur utilisation grace a la couleur des prises audio.

m  Bleu-Ligne in : sert a connecter les périphériques de sortie audio externe.
Vert- Ligne out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.

Rose- Mic : est utilisé pour un microphone.

Noir- RS-Out : Acoustique arriére en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.

Orange- CS-Out : Centre/ Caisson de basse en mode de canal 5.1/ 7.1.
Gris- SS-Out : Acoustique de c6té en mode de canal 7.1.
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Processeur : CPU

e N
Introduction du LGA 1155 CPU

A la surface du LGA 1155 CPU vous noterez deux clés d'alignement et un triangle
jaune servant a aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mére. Le triangle
jaune corresponde a la Pin 1.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune cor-
responde a la Pin 1

\_ /

Impontant

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systeme. Assurez-vous
toujours que le systeme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de pate thermique
(ou film thermique) entre le processeur et le systeme de refroidissement afin d’améliorer
la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique du boitier ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mére supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Toutefois I'utilisation au dela des spécifications constructeur n’est pas recommandé.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les utilisations non
prévues dans les spécifications du produit.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur, qui
est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez les instruction
suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une installation incor-
recte peut endommager votre CPU et la carte mére.

1. Décrochez et levez le levier a la posi- 2. Le plaque se leve automatique-
tion completement ouverte. ment lorsque le levier est levé a la
position complétement ouverte. Ne
touchez aucune broche du socket

CPU.

3. Alignez le CPU sur le socket CPU. 4. Fermez le plaque et enlevez le cou-
Assurez-vous de tenir le CPU par la vercle plastique de protection.
base avec les contacts métaux vers
le bas. La clé d’alignement du CPU
s’aligne sur les bords du socket pour
garantir une bonne correspondance.
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5. Inspectez le CPU s'il est bien posé
dans le socket. Appuyez le levier et
verrouillez-le sous l'onglet de réten-
tion.

7. Localisez le connecteur de ventila-
teur de CPU sur la carte mére.

Régulierement étendez une couche
fine d’enduit thermique (ou une
bande thermique) sur le haut du
CPU, pour améliorer la dissipation
de la chaleur et protéger le CPU de
la surchauffe.

Placez le ventilateur sur la carte
meére avec les fils vers le connecteur
et les crochets adaptés aux trous sur
la carte mere.
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9. Poussez le ventilateur jusqu’a ce 10. Inspectez la carte mére pour assurer

que les quatres pinces soient bien que le ventilateur soit correctement
enclavées dans les trous sur la carte verrouillé en place.

mere. Appuyez sur le quatre cro-

chets pour fixer le ventilateur. Vous

entendrez un clic de chaque crochet

mis en position.

Carte mere ’_*_‘

Crochet

11. Finalement, attachez le cable du

ventilateur de CPU au connecteur du
ventilateur de CPU sur la carte.

.

Ne touchez pas les broches du socket CPU.

Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systeme.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches du socket CPU avec
le couvercle plastique couvrant le socket.

Veuillez vous-référer a la documentation du ventilateur de CPU pour plus de détails
sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de I'ordinateur
est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez utiliser celui ci plutét
que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte mére. Le panneau Entrée/
Sortie arriére doit se fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les
socles de montage du plateau avec les trous taraudés de la carte meére et sécurisez la
carte mére avec les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L'emplacement des trous
taraudés de la carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous
référer au manuel de votre boitier ordinateur.

"aJ9llle 8IU0S /egnug

nesuued np snoJj sa| ooAe Jsubije,s

JusAiop S|

"Janioq Np oJalue,| SIoA

8119 JUBAIOP 810G /eaug spod seT

EEEAE] [EEELE

Impontant
* Installez la carte meére sur une surface plate et propre.

 Pour prévenir tous dommages a la carte mere, veillez a n’avoir aucun contact entre la
carte mere et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans la
boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.

Fr-12



Connecteurs d’alimentation
JPWR1 : Connecteur d’alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX 24-pin. Pour cela, alignez
le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le con-
necteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur
le connecteur d’alimentation de la carte mére.

JPWR2 : Connecteur d’alimentation du ATX 4-pin

Ce connecteur fournit I'alimentation de 12V au CPU.

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes alimenta-
tions ATX afin garantir une opération stable de la carte mére.
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour plus
d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/
service/test-report

DDR3 : |
240-pin, 1.5V [ ] ]
| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Reégle de population en mode double-canal

En mode de double-canal, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
simultanément deux lignes de données. L’activation du mode double-canal peut amé-
liorer les performances du systéme. Veuillez vous reporter aux illustrations suivantes
pour connaitre les regles de population en mode de double-canal.

O —

©

=0 |nstallé
semmmmmmmm | \/ide

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2. Vous de-
vez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les emplacements DDR3
DIMM.

* Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d’installer les modules de me-
moire du méme type et de la méme densité en mode de double-canal.

» A cause du développement de la ressource des puces, le systéme ne détectera que
jusqu’a 31+GB (non 32GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont installés
avec des modules de mémoire de 8GB.

Fr-14



Installation des modules de mémoire

1. Déverouillez 'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur le c6té.
Insérez verticalement le module de mémoire dans I'emplacement DIMM. Le module
de mémoire possede une seule encoche en son centre sur le bas et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la maniére convenable a 'emplacement DIMM.

2. Poussez le module de mémoire profondément dans I'emplacement DIMM. Les
pinces plastiques de chaque c6té de 'emplacement DIMM se ferment automatique-
ment lorsque le module de mémoire est correctement posé et vous entendrez un
clic.

3. Veérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par les
pinces de 'emplacement DIMM sur les cotés.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

Emplacement PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
L’emplacement PCle supporte la carte d’extension d’Interface PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1

Impoentant

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou logiciel ajoutés.
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Connecteurs internes
SATA1~6 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface de SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), lecteurs
d’état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu'a
titre de référence.

SATA1~2 (6Gbrs, par Intel® Z77/Z75)
SATA3~6 (3Gbrs, par Intel® Z77/ Z75)

SATA3
SATA6

SATA5

Imponrtant

» De nombreux périphériques SATA ont besoin d’un cable d’alimentation. Ce type de
périphériques comprend les disques durs (HDD), les lecteurs d’état solid (SSD), et
les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au manuel des
périphériques pour plus d’information.

» Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est necessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique, avec des vis par les fixations adéquats.
Référez-vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d’installation.

» Veuillez ne pas plier le cable de SATA a 90°. Autrement il entrainerait une perte de
données pendant la transmission.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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CPUFAN,SYSFAN1~2 : Connecteur d’alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentaion du ventilateur supportent les ventilateurs de type +12V.
Si la carte mere est équipée d’'un moniteur du matériel de systéme intégré, vous devrez
utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler le ventila-
teur de l'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs. Certains ven-
tilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu de se connecter
a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe quel connecteur
de ventilateur systéme.

CPUFAN/ SYSFAN1/ o
SYSFAN2

Impoenrtant

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

» Ces connecteurs CPUFAN, SYSFAN1, SYSFANZ2 supportent le contréle Smart fan.
Vous pouvez installer I'utilitaire Control Center Il qui contrélera automatiquement la
vitesse du ventilateur selon la température actuelle.

» S'il n’y pas assez de ports sur la carte mére pour connecter tous les ventilateurs du
systeme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un ventilateur
a l'alimentation du boitier.

» Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n‘'endommage les lames
de ventilateurs.
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®. Lors d’installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mCon-
nectors attachés afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils du boitier
aux mConnectors et puis connectez les mConnectors a la carte mére.

Imponrtant

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et 'explication de mCon-
nectors pour déterminer la bonne orientation et position des connecteurs.

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont con-
nectés au JFP1 a l'origine.

JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant. Il est con-
forme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
7
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JUSB1~2 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB de haute-vitesse tels que
lecteurs de disques durs (HDDs) USB, les appareils photo numériques, les lecteurs
MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

* Le schéma de carte mére dans la figure n'est qu'a
titre de référence.

Support USB 2.0 (en option)

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter tout
dommage possible.

JUSB3 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

l * Le schéma de carte mére dans la figure n'est qu'a
titre de référence.

Support USB 3.0 (en option)

Impontant

» Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.
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JCI1 : Connecteur Chassis Intrusion

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systeme, qui enregistera ce statut et affichera un écran
d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désac-

tiver 'alerte.

JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.

Module TPM est en option

* Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu'a
titre de référence.
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JDLEDS3 : Connecteur Voice Genie (en option)

Ce connecteur sert a relier le module Voice Genie de contréle de voix (en option).
Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.

JTURBO1 : Connecteur de panneau MultiConnect (en option)

Ce connecteur sert a connecter un panneau avant en option pour contréler OC Genie
et des fonctions supplémentaires. Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus
de détails.

~a
e
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JCOM1 : Connecteur de port sérial

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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Cavaliers
JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer CMOS RAM.

]

1

Conserver les données Effacer les données

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le systéme est
éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systeme
est allumé; cela endommagerait la carte mere.
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Réglage BIOS

CLICK BIOS Il est développé par MSI qui fournit une interface graphique d'utilisateur
pour régler les paramétres de BIOS a l'aide de la souris et le clavier.

Avec CLICK BIOS I, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température
du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations du sys-
teme tel que le nom CPU, la capacité DRAM, la version du systéme d’exploitation et du
BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de paramétrages pour les sauveg-
arder et les partager avec vos amis. Avec une connexion Internet, vous pouvez surfer
sur Internet, lire les mails et utiliser Live Update pour la mise a jour de votre systéme.

Entrée

Allumez l'ordinateur et le systéeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer
dans le Menu Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéeme en éteignant puis en rallumant

en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour régulierement. La description ci dessous
peut donc étre légerement différente et ne doit étre considérée que comme une
référence.

Vue d'ensemble
Entrer CLICK BIOS II, il apparait I'écran suivant.

Information
Surveiller la msi du systéme
température Menu de
Sélection demarrage
du mode s
Barre priorité
de périphérique
A démarrage
Sélection du
menu BIOS BROWSER
Sélection de

UTILITIES |evtR=Ilek)

SECURITY

Ecran de menu
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Impoerntant
Les photos dans cette guide ne sont qu'a titre de référence et peuvent varier selon le

modéle que vous achetez. Veuillez vous référer a I'écran actuel de votre systéme pour
les informations détaillées.

» Surveiller la température

Cette partie montre la température du processeur et de la carte mére.

> Information du systéme

Cette partie montre I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

» Sélection du menu BIOS

Ces bloques servent a choisir les menus BIOS. Les options suivantes disponibles :

m  SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des fonctions des
puces et des périphériques de démarrage.

m  OC-Cemenupermetlajustementdesfréquencesetdestensions.L’augmentation
de la fréquence permettra de meilleures performances,néanmoins une haute
fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entrainer une instabilité, nous
déconseillons les utilisateurs non-initiés a overclocker.

ECO - Ce menu est relié aux réglages d'économie d'énergie.

BROWSER - Cette fonction sert a entrer dans le navigateur MSI Winki.
UTILITIES - Ce menu contient les utilitaires pour la sauvegarde et la mise a
jour.

m SECURITY - Ce menu de sécurité sert a restreindre I'accés aux paramétres de
réglages du BIOS. Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité pour protéger
votre systéeme.

» Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

»Menu de démarrage

Ce bouton sert a ouvrir le menu de paramétrage du démarrage. Cliquez ce menu pour
démarrer le systéme du périphérique instamment.

» Sélection du mode

La fonction vous permet de charger les modes d’économie d’énergie et d’overclocking.
»Ecran Menu

Cette zbne fournit les réglages BIOS qui permettent de changer les parameétrages.

Barre priorité de périphérique démarrage

Cette barre montre la priorité des périphériques au démarrage. Les icdnes qui
s’allument indiquent la présence des périphériques.

Boot device priority

Haute priorité » Basse priorité

Cliquez et déplacer l'icbne a gauche ou droite pour spécifier la priorité de démarrage.

Fr-25



Carte mére MS-7759

Opération
CLICK BIOS Il vous permet de contrbler les réglages BIOS avec la souris et le clavier.
La liste ci-dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description

<t loe > @ Choisir un article

Bouger le curseur

<Enter> \\@\ Choisir une icone/ un domaine

Cliquer/ Double-cliquer
le bouton gauche

<Esc> M Retourner au menu Exit ou revenir a la page
~ précédente d’un sous-menu

L

Cliquer le bouton droite

<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un
changement

<> Diminuer la valeur numérique ou faire un
changement

<F1> Aide générale

<F4> CPU Spécifications

<F5> Entrer dans Memory-Z

<F6> Charger les réglages optimaux par défaut

<F10> Conserver les changement et réinitialiser

<F12> Conserver une capture d'écran au lecteur USB
FAT/FAT32

Sous-Menu

Si vous avez un symbole de fleche a gauche de certain champs, cela signifie qu'un
sous-menu servant a modifier d’autres options est disponible. Vous pouvez utiliser les
fleches ( t 1 ) ou la souris pour pour illuminer le champ puis appuyer sur <Enter> ou
double cliquer la souris pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez retourner au
menu précédent, appuyez <Esc > ou cliquez-droite la souris.

Aide général

CLICK BIOS Il fournit la fenétre Aide générale. Vous pouvez faire apparaitre cet écran
a partir de n'importe quel menu BIOS en appuyant <F1> ou cliquant HELP a la page
de réglages BIOS. La fenétre Aide montre les touches appropriées et les sélections
possibles des menus surlignés.
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

msi;

Temperature

CcPU Egﬂ:

2aT

NAREINES : BROWSER

'

UTILITIES

SECURITY

» L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre matériel.

» Si vous n’étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d’utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Current CPU / DRAM Frequency
Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

» CPU Base Frequency [10KHz]

Cette fonction vous permet de régler I'horloge de base du CPU (par incrément de
10KHz). Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant la valeur. Veuillez noter que le
comportement d’overclocking n’est pas garanti.

» Adjust CPU Ratio

Ce menu contrdle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence interne du proces-
seur. |l est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

> Adjusted CPU Frequency

Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

» Adjust CPU Ratio in OS

Activer ce menu pour permettre au ratio CPU de changer dans le systéeme d'exploitation
a l'aide de MSI Control Center.

> Internal PLL Overvoltage

Ce menu sert a ajuster la tension PLL.
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»EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de per-
formance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur secteur. Ce
menu apparaitra si vous installez un CPU supportant la technologie speedstep.

> Intel Turbo Boost

Active ou désactive Intel Turbo Boost permettant un surcroit de performance CPU au-
dessus des spécifications (lorsque I'application exige I'état de la performance la plus
haute du processeur).

> OC Genie Button Operation
Ce menu vous permet d'activer/ désactiver la fonction OC Genie.

» DRAM Frequency
Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comporte-
ment d'overclocking n'est pas garanti.

> Adjusted DRAM Frequency
I montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

> DRAM Timing Mode

Le type de timing DRAM est contrélé par TEEPROM SPD (Serial Presence Detect) du
module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sousmenu suivant “Ad-
vance DRAM Configuration” est déterminé par le BIOS en fonction de la configuration
du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings DRAM et le
sous-menu “Advance DRAM Configuration” manuellement.

» Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Command Rate
Ce réglage contréle le taux d’'ordre DRAM.

»tCL
Il contréle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture apres 'avoir regu.

»tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence de
I'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.

>tRP

Cette fonction contréle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
est autorisé a pré-charger. S’il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule
sa charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement peut étre in-
complet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cette fonction s’applique
seulement quand le systeme utilise de la DRAM synchrone.

»tRAS

L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tRFC

Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou écrire
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une cellule demémoire.

»tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les
données aux cellules.

»tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données
et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont 1/O de faire sur-fonctionner
'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

»tRRD

Spécifie le délai actif-a-actif des différentes banques.

»tRTP

L’intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.
»tFAW

Ce menu sert a régler le délai FAW (délai de quatre fenétres activées).
»tWCL

Ce menu sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

»tCKE

Ce menu sert a régler Pulse Width pour le module DRAM.

»tRTL

Ce menu sert a régler Round Trip Latency.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing de
mémoire avancée pour chaque canal.

»GT OverClocking

Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking de graphics intégrés.

> GT Ratio

Ce réglage controle le ratio de la fréquence de graphics intégrés pour activer les graph-
ics intégrés en combinaison de différentes fréquences.

> Adjusted GT Frequency

Il montre la fréquence iGPU. Lecture uniquement.

» Spread Spectrum

Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic
Interference) en réglant les impultions.

» Sivous n‘avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systéeme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.
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* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage

Ces menus servent a ajuster la tension du CPU et la mémoire.

» Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
Ces menus montrent la tension actuelle du CPU/ DRAM. Lecture uniquement.

» Overclocking Profiles
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Donner un nom et le saisir dans le ce menu.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels a ROM pour profil choisi.

» Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.

» Overclocking Profile Save
Sauvegarder les réglages actuels de I'overclocking sur un disque flash USB.

» Overclocking Profile Load
Charger le réglage sauvegardé depuis un disque flash USB.

» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend toutes les
fonctions essentielles de votre CPU surbrillantes. L'information peut varier selon le
modeéle est n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F4]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les
technologies du CPU installé. Lecture uniquement.
» MEMORY-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend tous les
réglages et timings de vos DIMMs surbrillants. Cette information peut varier selon le
modele et n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F5]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.
» DIMM1~4 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les in-
formations de la mémoire installée.
> CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
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» Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.

> Limit CPUID Maximum
Il est prévu de limiter la vitesse annoncé aux systémes d’opérations anciens.

» Execute Disable Bit

Il permet de prévenir des attaques de type “buffer overflow” de certains virus ou
worms essayant d’exécuter des codes pour endommager votre systéme. Il est re-
commandé de toutjours le garder activé.

> Intel Virtualization Tech

Il améliore la virtualisation et permet au systeme de fonctionner comme de multiples
systeme virtuels. Référez-vous au site officiel pour plus d’information.

> Intel VT-D Tech

Cet fonction sert a activer/ désactiver la technologie Intel VT-D. Pour plus
d’'information veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

» Power Technology

Cette fonction vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

» C1E Support

Activer cette fonction pour réduire la consommation d’énergie du CPU lors de I'arrét.
Tous les processeurs ne supportent pas la fonction Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Il surveille le CPU actuel ainsi que sa consommation d'énergie. Si elle surpasse un
certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa fréquence. Si vous voulez
overclocker votre CPU, mettez le en désactivé.

> Intel C-State

C-state est un paramétrage du management de I'alimentation qui détecte lorsque le
systéme est arréter et ainsi diminue la consommation d’alimentation.

» Package C State limit

Cette fonction vous permet de choisir un mode C-state.

> Long duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

> Long duration maintained (s)

Cette fonction vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite d’alimentation
d’une longue durée.

> Short duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte
durée.

> Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite TDP pour le turbo primaire/ secon-
daire.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit

Cette fonction donne la limite du ratio des coeurs1/2/3/4 du CPU.
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Mettre a jour le BIOS avec Live Update

Cette partie vous explique comment mettre a jour le BIOS en utilisant I'utilitaire Live
Update avant d'entrer dans le systéme d'exploitation. Live Update mettra a jour le BIOS
automatiquement lorsqu'il est connecté a I'Internet. Pour mettre a jour le BIOS avec
I'utilitaire Live Update :

1. Cliquez le bouton Live Update |l sur le menu BIOS UTILITIES. (Winki doit étre
installé).

LiveUpdate

=dit connections

‘can activate the connection by clicking
~ this icon, Use connection editor to add new
“and to change settings if necessary.

sl EAEAED

2. Réglez la connexion en cliquant le bouton s'il est besoin.
3. Cliquez le bouton suivant n

LiveUpdate

dém information :

v
[ v
ad ROM file : Cc
&

Verification :

Status

67%

4. Live Update détecte automatiquement la version de BIOS et télécharge les dossiers
appropriés.

Confirmation

5. Cliquez le bouton de confirmation [JE3] pour mettre & jour le BIOS.

Impoentant

Ne mettez pas a jour votre BIOS si le systéme fonctionne bien.
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Information Logiciel

Sortez le Disc ‘Pilote/Service’, qui est inclus dans la boite de la carte mére et placez-le
dans le lecteur optique. L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur
le pilote ou sur I'utilitaire et suivez les instructions a I'écran pour l'installation. Le Disc
‘Pilote/Service’ contient :
- Menu Pilote : Il montre les différents pilotes disponibles. Choisissez les pilotes que
vous souhaitez installer.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte
meére.
- Menu service de base : Connectez-vous au site Web officiel de MSI par ce menu.
- Menu d’information du produit : Il montre les nouvelles informations sur le produit
MSI.
- Menu de sécurité : Il fournit la programme d’antivirus.

Impoertant

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour une
meilleure performance du systéme.
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Installer Winki

Les fonctions BIOS BROWSER et UTILITIES exigent l'installation préalable de Winki,
veuillez installer d’abord I'application “Winki” sur le disque dur sous Windows. Vous
pourrez ensuite accéder ces fonctionnalités en cliquant dans CLICK BIOS Il sur leurs
boutons respectifs.

Pour installer Winki, veuillez suivre les étapes suivantes :

msi %

mainboard

CHIPSET

1. Allumer votre ordinateur et entrer dans le systéme d’exploitation Windows.

2. Insérez le disque ‘Pilote/Service’ dans le lecteur optique. Le menu d’installation
apparait.

3. Cliquez l'onglet Driver.

4. Cliquez le bouton OTHERS.

5. Choisissez Winki pour démarrer l'installation.

6. Lorsque l'installation est terminée, rédémarrez votre ordinateur.
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XapaKkTepuCTUKM CUCTEMHOM NnaTbl

Moppepxkka npoueccopoB

® Pasbem LGA 1155 gns npoueccopos Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3
/ Pentium®/ Celeron® 3-ro nokoneHusi
(MocneagHve ceegeHus o nogaepxmeaembix LM cm.
http://www.msi.com/service/cpu-support)

HaGop Mukpocxem

= Yuncert Intel®Z77/ Z75

Moppepxka mopyrnei namsaTu

® 4 pasbema DDR3 DIMM ans nogkntoyeHns mogynen DDR3 2667*(0OC)/ 2400%(OC)/
2133*(0OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (makc. emkocTb 32 I'B)

® [opgaepkka AByXKaHamnbHOro pexunmva
(*OC = OverClocking — pa3roH, AONOMHUTENbHbIE CBEAEHMS O COBMECTUMbIX
KOMMOHEeHTax cM. Ha Beb-cTpaHuue http://www.msi.com/service/test-report)

CeTb

m [Nopgaepxka cetn 10/100/1000 Fast Ethernet ¢ ncnonb3oBaHnem MUKpoOCxembl
Realtek®RTL8111E

3BykK

m BerpoeHHbii HD ayavokogek Realtek® ALC892
® 8-KaHanbHbIV 3BYK C NepeHasHavyeHnemM pasbeMoB
® CoBMeCTMMOCTb €O cTaHgapTom Azalia 1.0

NuTepderic SATA

m 2 nopta SATA (6 'b/c Ha mukpocxemax Intel® Z77/ Z75)
= 4 nopta SATA (3 I'6/c Ha mukpocxemax Intel® Z77/ Z75)
RAID

® Pasbembl SATA1-6 noaaepxmsatoT TexHonoruto Intel® Rapid Storage (AHCI/ RAID
0/ 1/ 5/ 10) komnaHuw Intel®Z77/ Z75

USB 3.0

® 2 nopTa BBoAa-BbiBoga USB 3.0 Ha 3aaHei naHenu Ha Mukpocxemax Intel® 277/
Z75

= 1 pasbem USB 3.0 Ha nnate Ha Mmukpocxemax Intel® 277/ Z75

Multi-GPU

® MNopgpepxka TexHonorum ATI® CrossFire™
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Pasbembl 1 KHOMKM

B PagbeMbl Ha 3aAHeln naHenu

- 1 KOMOMHMPOBAaHHLIN NOPT KNaBuaTypbl/Mbiwn PS/2

- 6 pasbemoB USB 2.0

- 2x pasbemoB USB 3.0

- 1 pasbem ans JIBC

- 6x ayamopasbemoB

- 1 nopt HDMI®*** ¢ makcMmanbHbIM paspelueHvem 1920x1200

- 1 pasbem DVI-D*** ¢ makcumanbHbIM paspelueHnem 1920x1200

- 1 VGA paszbem***

- *** [laHHas nnatdopma peanusyeT dyHkuuto dual-display ([sa ancnnes) ¢

nomoLLbto nobbix AByXx noptos BbiBoga(HDMI+DVI, DVI+VGA nnu VGA+HDMI).

® PasbeMbl Ha nnarte

- 2x pasbema USB 2.0

- 1x pasbem USB 3.0

- 1x Pasbem mogyna TPM

- 1x ayamopasbem Ha nepefHei naHenu

- 1X pa3bem gaTyuka OTKpbIBaHWSA kopryca

- 1 pa3bem nocnegoBaTenbHOro nopTa

- 1 kapTa paclmpeHus Voice Genie (npuobpeTaeTcs AONONHUTENBHO)

- 1 pasbem naHenu MultiConnect (nprobpeTaeTcst 4ONOMHUTENBHO)

[He3na

m 2 rHe3ga PCle 3.0 x16
- MHespo PCI_E1 nogaepxumBaeT CKOPOCTb nepedayn AaHHbix no wuHe PCle go
x16
- Cnot PCI_E3 nogaepxuBaeT CKOPOCTb Nepegayn AaHHbix no wuHe PCle oo x8
m 2 rHe3ga PCle 2.0 x1

dopmMm-chakTop
® MaTtepuHckas nnata Micro-ATX (24,4 cm X 24,4 cwm)

OTBepCTVIﬂ nop yctaHOBOYHbI€ BUHTHI
® 8 OTBEPCTUIA NOA YCTaHOBOYHbIE BUHTbI

[Ina nonyyeHnsa cBefeHUii 0 NpMobpeTeHny JONOMHUTENBHBIX KOMMOHEHTOB 1
HOMepax AeTanen npuobpeTeHnn BeINOIHUTE MOWCK Ha CTpaHuLe
http://www.msi.com/index.php
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KpaTkoe pykoBoACTBO Mo pa3bemam

DIMM4
DIMM3
DIMM2
JPWR2 DIMM1
SYSFAN2 CPUFAN

— SYSFAN1
Hasap __| — JTURBO1
Maxens
— JPWR1
— JUSB3
PCI_E1 | JcH
PCI_E2
— SATA1/ 2
PCI_E3
]— SATA3-6
PCI_E4

EERRE EEEEN EEEER GEEEE  (EEET [EEEE

JAUD1 JCOM1 JUSB1 JUSB2 JFP1
JDLED3 JTPM1 JBAT1 JFP2
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CnpaBo4HOe PyKOBOACTBO MO pasbemam

HaumeHoBaHue ropta Twn nopTa Crpanuua
KpaTtkoe pykoBoAcTBo no paboTe ¢ 3agHei naHenbHo Ru-6
LIM (ueHTpanbHbI npoueccop) Pasbem LIMN LGA1155 Ru-8
CPUFAN,SYSFAN1~2 PasbeMbl MUTaHUsi BEHTUNATOPOB Ru-18
DIMM1~4 He3pa ana moagynen namsatn DDR3 Ru-14
JAUD1 AyanopasbeM Ha nepegHen naHenu Ru-19
JBAT1 Mepembivka ounctkm AaHHbix CMOS Ru-23
JCi Pasbem gaTumka oTKpblBaHWS Kopryca Ru-21
JCOM1 Pasbem nocnepgosatensHoro nopra Ru-22
JDLED3 kapTa paclumnpeHus Voice Genie Ru-22
JFP1, JFP2 Pasbembl nepegHer naHenu Ru-19
JPWR1 24-KOHTaKTHbIV pasbem nutaHua ATX Ru-13
JPWR2 4-KOHTaKTHbI pasbeM nuTaHus ATX Ru-13
JTPMA1 Pasbem mogyns TPM Ru-21
JTURBO1 pasbeM naHenu MultiConnect Ru-22
JUuSB1~2 Pasbembl paclumpenus USB 2.0 Ru-20
JUSB3 Pasbem paclumpenusa USB 3.0 Ru-20
PCI_E1, PCI_E3 He3po PCle x16 Ru-16
PCI_E2, PCI_E4 Hespo PCle x1 Ru-16
SATA1~2 Pasbem SATA (6 I'b/c) Ru-17
SATA3~6 Pasbem SATA (3 I'b/c) Ru-17
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KpaTkoe pykoBoAcCTBO no paboTe ¢ 3agHei naHenbo

Pasbem mbiun/
KnaBuaTypbl

]

Mopr USB 2.0

=

Mopt VGA

—
! ] |

'l.**—.l
= | =

= (=

MopTt USB 2.0

nHTepdericom PS/2.

» MopT USB 2.0

Mopt HDMI

> PasbeM Mbllwmn/knaBmnaTtyphbl
KomBuHupoBaHHeIii pazbem DIN PS/2® ans nogkntoyeHnst mblwmn/knasuaTypbl © ¢

Mopt USB 3.0 Mopt DVI-D

Mopt USB 2.0 npegHasHaveH ans nogknoveHns USB 2.0-ycTpoicTB, Takmx Kak

KnaBuaTypa, Mbilwb 1 apyrne USB 2.0-coBmecTMMble yCTPONCTBA.

»Mopt USB 3.0
Mopt USB 3.0 o6paTtHo coBmecTum ¢ yctponcteamu USB 2.0. Mogaepkka nepegayumn
OaHHbIX CO CKOpOCTbio A0 5 [6uTt/c (SuperSpeed).

BHUMaKNE!,

[ns ncnonb3oBarus yctporictB USB 3.0 ux cnegyet noakntoyats k nopty USB 3.0.

»CeTb

Ucnonbsyembivi USB-kabernb gomkeH bbiTb coBMecTuM co ctaHgaptTom USB 3.0.

3eneHbilii/
OpaHxeBblii

XKentbin

CraHgapTHbI pasbeM RJ-45 ana nogknoyeHns K
nokanbHon BbluncnutenosHor cetu (LAN).

WHpukaTtop LiseT CocTosiHue Ycnoeue
nHaukaTopa
IeBbIit HKenTblin Bbikn. MopknioyeHne k ceTn oTCyTCTBYET.
Bkn. (roput MoaknioyeHne k ceTn yCTaHOBNEHO.
MOCTOSIHHO)
Bkn. (muraer) KomnbtoTep obmMeHMBaeTCs AaHHBIMU C APYTM KOMMbIOTEPOM
B LAN.
MpaBbiii 3eneHbii Bbikn. CkopocTb nepeaayn AaHHbix 10 Méut/c
Bkn. CkopocTb nepefaym AaHHbix 100 Méut/c
OpaknxeBblii | Bkn. CkopocTb nepeaayn AaHHbIx 1000 M6ut/c
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Il

> MHe300 HD Ml ocrmimon uuirmeoia wrearace

MynbTumeaniiHbIi nHTepderic Beicokon yetkoctn (HDMI) npeactaensieT cobor
NOMHOCTBIO LMPOBOI ayano- BUAEOMHTEPEENC, MO3BONAIOLWMIA NepefaBaTh
HecxaTble NoTokn AaHHbIX. HTepdeiic HDMI o6ecneunBaet nepepavy TB-curHana
no ogHoMy kabento B Nobom dopmaTe, BkIovas TenesnaeHne cTaHaapTHON,
NOBbLILLEHHON N BbICOKOW YE€TKOCTU, a Takke MHOrokaHarnbHbI LMPOBON 3BYK.

> Mopt VGA
Pasbem DB15 rHe3goBoro Tvna Anst noakMoYeHNs MOHMTOpPA.

> Mopt DVI-D

Pasbem DVI-D (undposon BugeonHtepdeic) nogknodaetcs K XK vnm ST
MOHWTOPY C NOMOLLbIO NepexoaHuka. MNMoapobHyto nHdopMaLuio 0 NOAKMIoYeHUN
MOHWTOPA CM. B PyKOBOACTBE K MOHUTOPY.

BHUMaKNE!,

HaHHas nnatpopma peanusyet pyHkuymio dual-display ([dBa gvicnnes) ¢ nomoLybo
nobbix AByx noptoB BbiBoga(HDMI+DVI, DVI+VGA win VGA+HDMI).

HDMI+DVI DVI+VGA VGA+HDMI
Pexum paclumpenus o o o
(PacwmpeHue paboyero ctona Ha ABa MOHUTOpA)
Pexum «KnoHupoBaHue» 5 5 o
(M1306paxeHnst Ha ABYX MOHUTOpaXx COBMaJaroT)

> Ayamopasbembl
3OTn paszbeMbl UCNOMb3YOTCA ANS NOAKMIOYEHNsT ayaN0yCTPOnCTB. LiBeT rHesaa
onpegensieT pyHKUMIO pasbema.
m  [onybon — nuHenHbI Bxoa: CnyxaT Ans NOAKMYEHUST BHELLIHNX
MCTOYHMKOB 3BYKOBOIO CUrHana.
B 3enéHbli — NUHENHbIN BbiXoa: Pazbem Ans NOAKMYeHUs AMHaMUKOB Unn
HayLLHWKOB.
Po30BbIi — MUKpOOH: Pasbem Ans noaxknoyYeHnss MUKpodoHa.
YépHbii — Bbixog RS-Out: Beixoa Ha 3agHWe KOMOHKN NPOCTPaHCTBEHHOIO
3Byka B pexxume 4/ 5.1/ 7.1. (Teinosble )
m  OpamnxeBblii — Bbixog CS-Out: Bbixoa Ha LeHTparnbHYH KOMOHKY U cabBydep
B pexume 5.1/ 7.1.
®  Cepblii — Bbixog SS-Out: Beixog Ha 60KoBble KOMOHKM NPOCTPAHCTBEHHOTO
3ByKa B pexume 7.1.
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LM (ueHTpanbHbIKA Npoueccop)

e N
Mpoueccop LGA 1155

Ha nosepxHocTu npoueccopa LGA 1155 nmetotcs ABa 3Haka COBMELLEHUS 1
XENTbIV TPEYronbHUK AN NPaBUbHON YCTaHOBKM NpoLeccopa OTHOCUTENBHO
MaTepUHCKOW Nnatbl. 2KenTbln TPeyrofbHUK yka3blBaeT KOHTaKT 1.

Koy coBmeLLeHus Kntoy coBmeLLeHus

XKenTbli  TpeyronbHMK
yKasblBaeT KOHTaKT 1

\_ /

BHMaHnNe!,

lMeperpeB

lNeperpeBaHne MOXET NPUBECTU K CEPbE3HOMY MOBPEXAEHUIO NpoLeccopa u
martepuHcKou nnatbl. Bcerga npoBepsivite paboTocrnocobHOCTb BEHTUNATOPA 47151
3awyumThl npoueccopa oT neperpeBaHusi. [1py ycTaHOBKe BEHTUIATOpPA HAHecuTe
POBHBIV Cr10V TepmonacTbl (Mv TepmoneHTy) mexay LI n BeHTunaTtopom ans
yBenuM4eHus Tensonepeaayn.

Bamera LI
lNpu 3ameHe npoueccopa Bcerga oTkYaiTe 610K NUTaHUsI CUCTEMbI U BbIHUMAaTe
LUHYP NUTaHWUs N3 PO3ETKU, YTObbI n3bexaTb NoBpexaeH s npoyeccopa.

PasroH

Ota cuctemHas nnata paspabotaHa ¢ y4eToM BO3MOXHOCTU pa3roHa. [lepes
BbINOSTHEHWEM pa3roHa cucTeMbl yoeamnTech B TOM, YTO BCE KOMIMOHEHTbI CUCTEMbI
CMOryT BbiepaTb pa3roH. [poussoanTerns He pekoMeHAyeT UCMoNb30BaTh
rnapameTpbl, BbIXxoAsiLyme 3a rpeaeribl TEXHUYECKUX XapakTepucTuK YCTPOKCTB.
apaHTusi MSI He pacnpocTpaHsieTcsi Ha MOBPEXAEHUS U ApYrue BO3MOXHbIE
rnocrneAcTBUsS HEHaANeXaLyen aKCryaTaymm n HeCobnoaeHUs1 TEXHUYECKNX
XapakTepucTuK u3gesnus.
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YcraHoBka LI n BeHTUnsTopa

Mpwn ycTaHoBKe npoLieccopa 06s13aTenbHO ycTaHoBUTe BeHTUnsTop LiMN. BeHtunsatop
LIMN npepynpexaaeT neperpeBaHne n obecneynsBaeT cTabunbHOCTL paboThbl
cucTeMbl. Huxe npeacTaBneHbl MHCTPYKLMK MO NpaBUbHOM YCTaHOBKe npoLieccopa
n BeHTunsaTopa LIN. HenpaBunbHas ycTaHOBKa NPUBOAUT K BbIXO4Y U3 CTPOSsI
npotieccopa 1 MaTepuHCKOM nnaTbl.

1. OTuenuTe 1 NOMHOCTbIO NOAHUMUTE 2. Tpw nogbeme pblyara ukcaumm
pblyar dukcaumm. aBTOMATMYECKU MOAHMMAETCS
3arpy3oyHasi nnactuHa. He
TporaiTe KOHTaKTbl YyCTaHOBOYHOW
naHenu npoueccopa.

3. AkKkypaTHO yCTaHOBMTE MpoLLeccop 4. 3akpoviTe 3arpy304Hy0 NNacTuHy n
B COOTBETCTBYHOLLEE THE3/0. CHUMMWTE 3aLUMTHbINA NNACTUKOBBI
[lepxuTe npoueccop 3a OCHOBaHWe, KOMMa4ok.

HanpaBuB MeTannmnyeckne KOHTaKTbl
BHU3. [py NpaBunbHON yCTaHOBKe
3HaKM COBMeELLeHNs Ha npoLeccope
[OIMKHBI COBNaAath C Kpasmu
rHesaa Ans npoueccopa.
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5. [poBepbTe HaAEXHOCTb YCTaHOBKM
npoLeccopa B COOTBETCTBYIOLLEM
rHeage. OnycTuTe BHU3 pbivar
dpuKcaLmm 1 3aKpenuTe ero 3a yLIko
Kproyka crkcaumu.

7. Hangute pasbem ans BeHTUnsaTopa
LIM Ha maTepuHckon nnaTe.

PaBHOMEpHO HaHecuTe TOHKWIA Crnow
TepmonacTbl (U TEPMOEHTY)

Ha BEPXHIO MaHernb npoLeccopa.
OT0 NO3BOMSET yBENNYUTD
Tennonepeaavy u npegynpexanaet
neperpeBaHve npoleccopa.

YcraHoBuTE pagnaTop Ha
MaTepVHCKyto NnaTy, HanpaemB ero
npoBoja B CTOPOHY pasbema Ans
BEHTUNSTOPa U COBMELLAs KPHOYKM C
OTBEPCTUAMU B MaTepI/IHCKOVI nnarte.
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9. HaxmuTe Ha pagmnaTop CBepXy Tak, 10. OcmoTpuTE MaTepUHCKyto nnaTty
YTOObI 3aKpennTb YeTblpe Sau.leJ'IKVI v onpeaennTe nNpasuUrbHOCTb
B OTBEPCTMSIX HA MaTEPUHCKOM 3aKpenneHns 3akNMOoB.
nnate. HaxmuTte Ha 3aLlenku
NS 3aKpenneHus BEHTUNATopa.
Kaxabli 13 KpIOUKOB 3aKpennseTcs
LLIENYKOM.

MaTepuHckag ’_*_‘
nnara

Kptrovok

11. W, HakoHeLl, nogkntounte kabenb
BEHTUNATOPA npoLeccopa
K pasbemy BEHTUNSATOpa Ha
CUCTEeMHOl nnaTe.

.

* He Tporavite KOHTaKTbl yCTaHOBOHHOﬁ naHesnu npoleccopa.

« [lepen 3arpy3Kori cucTeMbI NPOBEPLTE rePMETUYHOCTb COEANHEHUST MEXIY
MpPOLeCCOPOM Y BEHTUISITOPOM.

nmarmne,

» Ecnum npoyeccop He yCTaHOBIIEH, 3alUMLaiiTe KOHTaKTbl YCTaHOBOYHOM naHesm
npoveccopa niacTUKOBbLIM KOJINa4yKoM.

* [loapobHoe onvcaHve yCcTaHOBKU BEHTUNSITOPA OXNaXAeHus npoyeccopa cM. B
JOKyMeHTauyumu B JaHHOMY BEHTUIISITOPY.
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OTBepCTVIFI noA yCtaHOBOYHbIE BUHTbI

[nsi yCTaHOBKM MaTEPUHCKON MnaTbl HA MOHTaXXHOW NnarTe CUCTEMHOro 6noka
cHavana yctaHoBuTe HeobxoanMble YCTaHOBOYHbIE CTOMKW. Ecnn B komnnekT
nocTaBku CUCTEMHOrO Brioka BXOAWUT 3afHsAsi MaHenb BBOAA-BbIBOAA, 3aMeHUTE

ee 3ajHel naHenbio BBOAA-BbIBOAA, KOTOPasi MOCTABMSAETCH C MaTEPUHCKOM

nnarton. 3agHaa naHenb BBOAa-BblBoAa 6e3 Tpyada ycTaHaBNMBaETCst B CUCTEMHOM
6noke komnbloTepa 6e3 npuMmeHeHus BUHTOB. COBMECTUTE YCTaHOBOYHbIE CTOWKM
MOHTaXXHOW nnaTbl C OTBEPCTUSIMU MOZ YCTAHOBOYHbIE BUHTbI HA MaTEPUHCKOM
nnaTte u 3akpenuTe MaTepPUHCKYIo NnaTy BUHTaMu, KOTOPble MOCTaBMSAIOTCS BMECTE C
cucTemMHbIM B6r10KoM. Hibke nokasaHo pacnonoxeHue OTBEPCTUI NOA YCTAaHOBOYHbIE
BUHTbI. [JONONHMTENbHY0 MHOPMALMIO CM. B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GOKY.

BH MNBNLOdag10 O X1 91M1O8INE0)
"B)OLIQ OJOHWNSLOMD NLISHEeU naHTee

}

AHodoL9o & 19HargedueH qLiag

‘efoaiqg-eroga nusHeU naHTes
19HXLO eToaiqg-eroas I9nedced

EEEAE] [EEELE

BHUMaHNE,
* [lonoxuTe MaTepuHCKyHo rnaaTy Ha POBHYH U YUCTYIO NOBEPXHOCTb.

* Bo nsbexaHve OBPEX[EHUS MaTepPUHCKOV Nnartkl, 3aKpensisite S/1eKTPOHHbIe
KOMIMOHEHTbI Ha yCTaHOBOYHbIX cTovikax, n3beras nx COINpPUKOCHOBEHUA C
cUCTEMHbIM BITOKOM.

» [lpoBepbTe HanEeXHOCTb KPernieHUs Bcex MeTasliIM4ecknx KOMIMOHEHTOB Ha
MaTepuHCKOU nnate uim BHYTPpU CUCTEMHOIO 6roka. HesakpenneHHble netanu
MOryT NpuBeCTN K KOPOTKOMY 3aMblKaHUO MaTepuHCKOM rnnaThbl.
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AnekTponutaHue

JPWR1: 24-koHTaKkTHbIN pasdbeM nutaHus ATX

OT0T pasbem npeaHasHayeH ans NoakntoyeHust 24-koHTakTHoro 6roka nuTaHus

ATX. [ina nogkntoveHns 6rnoka nutaHna ATX ¢ 24-KOHTaKTHLIM pasbemMoM
coBMecCTUTe kabenb NUTaHMs ¢ pa3bemMoM M NPOYHO 3akpenuTe ero. [Npu NnpaBuibHOM
BbINOMHEHUW MOAKMIOYEHMA 3allienka Ha kabene NUTaHusi 3aKkpennseTcs B CUOBOM
paszbeme MaTepUHCKON nnatbl.

JPWR2: 4-KOHTaKTHbIN pasbeM nutaHus ATX
3T10T pasbem obecneumBaeT nogady 12 B nutaHus Ha npoleccop.

BHUMaHNE,

[nsi obecneyveHus cTabusnbHol paboTsbl CUCTEMHON NMaThl MPOBEPbTE HAAEXHOCTb
roAkoYeHusi Bcex kaberneri MMTaHusi K COOTBETCTBYIoLLeMy 610Ky nuTaHuss ATX.

Ru-13



CuctemHasa nnarta MS-7759

Mamsatb

31n rHe3ga DIMM npegHasHayeHbl Ans yCcTaHOBKM Modynen namatu. MogpobHyto
MH(OPMaLMIO O COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax CM. Ha cante http:// www.msi.com/
service/test-report

DDR3 : \
240 koHTakToB /1,5 B [ 1 ‘

L 1 | |
48x2=96 KoHTaKTOB 72x2=144 xoHTaKTOB

MpaBuna 3anonHeHWs rHesp, Npy UCNoNb30BaHUM AByXKaHaINbHOIo
pexwvma Dual-Channel

B aByxkaHanbHOM pexviMme Mogynu namsiTu MoryT O4HOBPEMEHHO nepeaaBaTh U
nonyyaTb A@HHbIE NO ABYM KaHanam LWuHbl. BkrnioyeHne AByxkaHanbHOro pexvma
Dual-Channel moxeT noBbICUTb NPOU3BOANTENBHOCTb CUCTEMbI. Ha pyucyHKax Huxe
rokasaHbl NpaBuna 3anofHeHWst rHes3a NamsiTV NPU UCMONb30BaHUM ABYXKaHabHOIo
pexuma Dual-Channel.

O

0 ————

T YcraHosneHo

“““ =) [ He3ao
nycroe

BHUMAaKNE!,

* Mogynn DDR3 He B3aumosameHsiembl ¢ mogynsmm DDR2, ctaHgapt DDR3 He
noaaepxuBaet obpaTHyto coBmecTumocTb. Moaynu namsitu DDR3 cnenyet
yctaHasnvBartb B rHesga DDR3 DIMM.

» [ins obecneyeHusi ctabunbHOU paboTbl CUCTEMbI B ABYXKaHaIbHOM PEXUME
ycTaHaBnvBatoTCsl MOAYN NaMs T OANMHAaKOBOIo TUNa u eMKOCTH.

» B cBs31 co crieymghnKori UCronb30BaHUsI PECYpCOB MUKpornpoyeccopa, npu
ycTaHoBke mogyrnen namsitn emkocTbto 8 I'b Bo Bce rHe3ga DIMM cuctemHasi
namsitb onpeaenseTcs Tonbko 4o 31+I6 (HenonHbie 32 Ib.)
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YcTaHoBKa Mmoaynei namsitu

1.

OTOOBMHBTE B CTOPOHY KIIEMMHbIE 32XUMbI U OTKponTe rHe3go DIMM.
BepTukanbHo BCcTaBbTe MOAYMb NamsiTn B rHe3no DIMM. B HuxHel yactun moayns
namsiTM UMEeTCs CMELLEHHas OT LieHTpa BbleMKa A1 NPaBUbHON YCTaHOBKM
moayns B rHe3go DIMM.

YcTtaHosuTe moaynb namatu B rHesgo DIMM go ynopa. Mpu npaBunbHOM
MOMOXEHUN MOAYNSA NaMATU B rHE3e NNacTUKOBbIE 3aLLerkn ¢ 06enx CTOpoH
rHe3ga DIMM aBTomaTuyecku 3allenkmBatoTCs.

Y6enutech, 4To MoAynb NamsaTi 3admkerpoBaH B rHe3ge DIMM 3auenkamu
rHesga.
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He3nga ons nnatbl pacLLUMpPEHUs

[aHHasa maTepuHckas nnaTa CoaepXXUT MHOXECTBO Pa3beMoB Afisl YCTaHOBKY mnat
pacLUMpeHusi, B YaCTHOCTU, AUCKPETHbIX BUAEOKAPT UMK 3BYKOBbIX KapT.

'He3go PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
"He3po PCle nogaepxuBaeT nnathbl paclumpeHus ¢ nHtepdeicom PCle.

"Hesno PCle 3,0 x16

He3no PCle 2,0 x1

BHMaHNe!,

lMepen yCTaHOBKOﬁ nnun naerie4eHnem nrnart pacLunpeHus y6eqMTer, 4YTO LUHYP
nUTaHnsi OTKITIOYEH OT ariekTpudeckon cetu. [Npodtute HAOKYMeHTaymnko Ha KapTty
pacLumpeHus 1 BbINMosiHUTe HeobxoAuMble [OMOTHUTENbHbIE anraparHble nin
rporpamMmHbIe U3MEHEeHWS A1151 AaHHOM KapThl.
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BHyTpeHHue pasbembl
SATA1-6: Pasbem SATA

[aHHbIN pazbem SBNSIETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdericom SATA. K niobomy
pasbemy SATA MoxHO nogkntounTb ofHo ycTpoiictBo SATA. K ycTporictBam SATA

OTHOCATCS XXECTKNEe ANCKU, TBePAOTENbHbIE HAKOMUTENM U HAaKONMUTENN Ha ONTUYECKUX
avckax (komnakt-gucku/ DVD-gucku/ Blu-Ray-auckn).

* Pa3MmelleHne CUCTEMHOW MnaTbl Ha PUCYHKE NPUBEAEHO
TONbKO AN npumepa.

SATA1-2 (6 I'B/c Ha Mukpocxemax Intel®Z77/Z75)
SATA3-6 (3 I'B/c Ha Mukpocxemax Intel®Z77/Z75)

BHMaHNE,

* MHorue yctpovictBa SATA TpebyroT NoaKIYEHUS] K UICTOYHUKY NUTaHUS C
rnomouybto kabensi nutaHus. K Takum ycTposicTBam OTHOCSITCS XXeCTKue ANCKu,
TBEPAOTEbHbIE HAKOMUTENN U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKax (KOMMaKT-AncKu/
DVD-auckw/ Blu-Ray-avcku). [JononHUTensHyo MHopMaLmio MOXHO MOyYUTb B
PYKOBOACTBaXx K COOTBETCTBYIOLMM YCTPOMCTBaM.

* Bo MHorux cuctemMHbix briokax yctpovictea SATA 6osbLioro pasvepa (B ToM yucre,
JKECTKNE ANCKU, TBEPAOTESbHbIE HAKOMUTENN U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKaX)
MPUKPENSIKOTCS C MOMOLLbIO BUHTOB. [JONONHUTENbHbIE MHCTPYKLUM M0 yCTaHOBKe
CM. B pPyKOBOZCTBax K cUCTEMHOMY 610Ky unu ycTpouctBy SATA.

* U3beravite nepernbos kabensi SATA nog npsiMbimM yriioMm. B npoTuBHOM criyqae,
BO3MOXXHa 0Teps AaHHbIX Npy rnepegaqe.

» Kabenu SATA ocHalyeHbl 0oanHaKoBbIMU BUIKamu ¢ obenx ctopoH. OgHako Ansi
9KOHOMMUM 3aHUMaeMOoro MpoCTPaHCTBa PEKOMEHAYETCS K MaTepUHCKOM nnate
MoAKYaTh MIIOCKUIA PasbeM.
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CPUFAN,SYSFAN1-2: PazbeMbl NUTaHUs1 BEHTUISITOPOB

Pasbembl nuTaHus BEHTUNATOPOB NOOAEPXKUBAKT BEHTUNATOPLI C MUTAHNEM +12 B.
Ecnu Ha cuctemHon nnate YCTaHOBJ1IEHAa MUKpOCXeMa annapaTtHOro MOHUTOPUHra,
HeobxoaumMo UcnonbL30BaTh cneunanbHble BEHTUNATOPbLI C AaTYUKaMU CKOPOCTU ONA
ncnonb3oBaHUA d)yHKLWII/I ynpasrieHna BEHTUNATOPaMU. O6sa3aTenbHO NOAKMOYNUTE
BCE€ CUCTEMHbIE BEHTUNATOPbI. HeKOTOpre CUCTEMHbIE BEHTUNATOPLI NOAKIHYakTCA
He K MaTepI/IHCKOVI nnarte, a HanpAMYH K MCTOYHUKY NMUTaHUA. BeHTI/IJ'IﬂTOpr CUCTEMbI
NOAKI0YAKTCSA K CBOOOAHBLIM pas3bemMam Ond BEHTUNATOPOB.

CPUFAN/ SYSFAN1/ o
SYSFAN2

BHMaHNE,

« [1ns nosyyeHusi BEHTUNISITOPOB, PEKOMEHAOBAHHbIX AJ151 OXITaXAEeHUs fpoLeccopa,
0bpatnTech Ha ouumanbHbIii BeG-caiiT Mpomu3BoANTENS MpoLeccopa U K
MECTHOMY MOCTaBLUYMKY.

* Pasvembl CPUFAN, SYSFAN1 n SYSFANZ2 nogaepxvBaroT (hyHKUUIO yrpaBrieHns
CKOPOCTbH BpaLLeHWsi BEHTUIISITOPOB C JIMHEVHLIM PEXUMOM. YCTaHOBUTE YTUITUTY
Control Center Il gns aBToMaTyeckoro yrnpasreHusi CKOPOCTbIO BpaLLeHUs
BEHTUIISITOPOB B 3aBUCUMOCTU OT TemrnepaTtypbl MpoLeccopa u CUCTEMbI.

* B TOM crniyyae, ecrniv Ha MaTepuHCKoVi nnaTte He 4oCTaTo4YHO PasbeMoB Arlsl
MOAKIMIOYEHUST BCEX CUCTEMHbIX BEHTUNSITOPOB, BEHTUISITOPLI MOAKIKYAT
HanpsiMyto K UCTOYHUKY MUTaHWUS C MOMOLLbIO NEPEXOAHMKA.

» [lepen nepBoui 3arpy3kovi NpoBepbTe, YTOObI Kabernn He MeLuany BpaLyeHuo
BEHTUIISITOPOB.
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JFP1, JFP2: Pasbembl nepegHei naHenu

OTn pasbeMbl CryxaT Ansi NOAKIYEHUSI KHOMOK Y CBETOANOAHbBIX MHAMKATOPOB,
pacnonoXxeHHbIX Ha nepegHen naHenu. Pasvem JFP1 cooTBeTCcTBYET cTaHAapTam
Intel® Front Panel /0O Connectivity Design. MNpu ycTaHoBke pa3beMoB nepeaHei
naHenu Ans ygo6cTBa UCNonb3yTCsl NEPEeXOAHNKN U Kabenu, BXOAALWME B KOMMNEKT
nocrtaeku. [Nogkniounte BCe NPOBOAA CUCTEMHOrO 61oka k pasbemam, a 3aTem
NOAKMNoUYNTE pasbeMbl K MaTEPUHCKON nnaTe.

SN

BHUMaHNE,

* Ha pasbemax, BbIXOASLMX U3 CUCTEMHOrO 6110Ka, MIT0COBLIM MPOBOAaM
COOTBETCTBYIOT KOHTaKTbl, 0603HaYeHHbIe HEOObLLUNMY TPEYronbHUKaMM.
[ins onpenenenns npaBuibHOCTY HaNPaBieHUs U PACMONIOXEHUS CriyXaT
BblLLEYKa3aHHbIe CXEMbI U HAANVCH Ha pa3bemax.

*  BOonbLIMHCTBO KHOMOK, PacrosioXeHHbIX Ha nepeaHer naHenu cuctemHoro brioka,
rnaBHbIM 06pa3om, NoAKMYeHo K pasvemy JFP1.

JAUD1: Ayanopasbem Ha nepefHei naHenu

OTOT pasbeM Cry>XWT ANS NOAKNIOYEHUs ayamopasbema Ha nepeaHert naHenu
cucTeMHoro 6rnoka. OToT pa3bemM cooTBETCTBYeET cTaHaapTy Intel® Front Panel I/0
Connectivity Design.
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JUSB1-2: Pasbembl pacumpenus USB 2.0

OTOT pasbeM Cry>XWT AN NOAKIOYEHNS TakMX BbICOKOCKOPOCTHBIX NeprdepuitHbix
YCTPOWCTB, KaK >XeCTkue gucku ¢ uHtepdericom USB, undgposbie kamepbl, MP3
nneepbl, NPUHTEPbI, MOAEMbI U T. A.

Paamemeﬂwe CUCTEMHOW nnaTtel Ha PUCYHKe
npuBeAeHO TONbKO Ansd npumepa.

KpoHwTerH USB 2.0 (qononHuTensHo)

BHUMaKNE!,

lMomHuTeE, 4TO BO M3bexaHne NoBpPeXaeHUI HeobXoAnMO nNpPaBUIIbHO MOAKTIOYaTb
koHTakTbl VCC n GND.

JUSB3: Pasbem paclumpenust USB 3.0

MopT USB 3.0 o6paTHO coBmecTum ¢ ycTpoictBamu USB 2.0. OH nopgaepxuBaeT
CKOpOCTb Nepefayn gaHHblx 4o 5 [out/c(SuperSpeed).

* PaamelleHne cucTeMHOW nnaTbl Ha PUCYHKe
NpuBEAEHO TOMbLKO Ans npuMepa.

KpoHwTeriH USB 3,0 (qononHuTensHo)

BHyMaHne!,

* [lomHuTe, 4TO BO U3bexaHe NoBPeXaeHN HEOOXOAMMO NPaBUITbHO MOAKITIOYaThL
koHTakTel VCC n GND.

» [ins ucnonb3oBaHus yctpovictBa USB 3.0 nogknountech k pasvemy USB 3.0 ¢
nomouybto kabenss USB 3.0 (npnobpeTtaeTcs OMOIHUTENBHO).
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JCI1: Pasbem gatymka oTKpbiBaHUS Kopryca

K atomy pasbemy nopkntovaeTcs kabenb AaTyuka, yCTaHOBIIEHHOTO B kKopryce. OToT
AaTyuk cpabaTbiBaeT Npu BCKPbITUM cucTemHoro 6rnoka. Cuctema 3anoMmHaeT 3To
cobbITVE 1 BbIAAET NPeAynpexaeHne Ha akpaH. [Ina oTknoveHns npeaynpexaeHns
HeobxoAauMOo yaanuTb 3anMcaHHoe cobbiTue B HacTpolrikax BIOS.

JTPM1: Pazbem mogyns TPM

[aHHbIN pasbem nogknovaeTtcsa kK mogynto TPM (Trusted Platform Module).
[ononHuTenbHbIE CBEAEHNSI CM. B ONMCaHMK moayns 6esonacHoctyu TPM.

Mogynb TPM (gononHuTensHo)

* Pa3smelleHVe CUCTEMHON NnaTbl Ha PUCYHKe
npuBeeHo TONbKO Ansa npumepa.

Ru-21



CuctemHasa nnarta MS-7759

JDLED3: KapTa pacluupeHnusi Voice Genie (npuobpeTtaetcs

IJ,OI'IOHHVITeﬂbHO)

[aHHbIl pasbemM CNyXvT ANs NOAKMIOYEHUS K MOZYNO rOfIOCOBOrO yrpaBrieHns
(nprobpeTaeTcst 4ONONHUTENBHO). JONONHUTENBHYIO MHGOPMAaLMIO MO 3KChnyaTauum
MOXHO MONy4nTb B PYKOBOACTBE NOSb30BaTENs K JAHHOMY YCTPONCTBY.

JTURBO1: Pasbem nanenu MultiConnect (npuobpetaetcs

OOMOSTHUTENBHO)

OTOT pasbem CnyxuT Ans NOAKNI0YEHUS AONOMHUTENBHOW NepeaHer naHenu

ans ynpasnenus OC Genie 1 HEKOTOPLIMU AOMOMHUTENBbHBIMU PYHKLMAMU.
[lononHnTenbHyo MHMOPMaLMIO MO KCMNyaTaLMmn MOXHO NOMYYnUTb B PyKOBOACTBE
nonb3oBaTens K JaHHOMY YCTPOMCTBY.

\

\
N
P

JCOM1: PasbeMm nocrnegosaTenbHOro nopra

[aHHbIV pa3beM SBMSETCH BbICOKOCKOPOCTHBLIM MOCNEeAoBaTeNIbHbIM NOPTOM
nepepaun garHeix 16550A ¢ 16-paspsgHoi nepepadveri FIFO. K aTomy pasbemy
MO>XHO MOAKIIOYNTE YCTPOWCTBO NocnefoBaTenbHbIM MHTEPDENCOM.

Ru-22



MepeMbliykn

JBAT1: Nepemblivka ouncTtkm gaHHeix CMOS

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS-namsiTb ¢ nMTaHnem oT 6aTapeiikv Ans XpaHeHns
AaHHbIX 0 KOHdUrypauum cuctemsl. C nomolybto namstn CMOS onepauyoHHas
cuctema (OC) aBTOMaTUHECKM 3arpyxaeTcs Kaxablil pa3 npu BkYeHUn. Ons
cbpoca koHurypaumm cuctemMbl (o4ncTkm agaHHbIx CMOS namsaTu), Bocnonb3yntech
3TOW NepeMbIYKON.

(= -

1 1

CoxpaHeHue OuncTka faHHbIX
[aHHbIX

BHUMaKNE!,

Ouunctka CMOS namsiTy nponsBoanNTCS 3aMblKaHNeM JaHHOV NepeMbl4ku B pexume
OTKIMIOYEeHNS cucTembl. [1ocre BbiNOMHEHNST OYNCTKU Pa3OMKHUTE MEPEMBIYKY.
Ouunctka CMOS namsTu Bo Bpemsi paboTbl CUCTEMbI HE MPON3BOANTCS, T.K. 3TO
BbIBOAUT MaTepUHCKYIO Maty n3 CTPos.
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HacTtporika BIOS

TexHonornsa Click BIOS |l npoektupoBaHHa komnanuer MSI, npegnaratowas
pacmnyecknii nonb3oBaTeNbCKMn MHTEepdenc Ana ycTtaHoBkM napametpos BIOS
MBbILLBLIO U KaBUaTypoOWA.

C nomowbto the Click BIOS 1, nonb3oBaTenb MOXeT M3MeHsTb HacTponku BIOS,
oTcnexuBatb TemnepaTypy CPU, onpegensitb NpuoOpUMTETHOCTb YCTPOWCTB 3arpy3ku
1 nMpocmaTtpuBaTb CUCTEMHYI0 MHOPMaLMIo, Takylo kak HaumeHoBaHne CPU, obbem
DRAM, Bepcuto OS wn Bepcuio BIOS. [Monb3oBatenb MOXeT MMMNOPTMPOBATb W
3KCMOPTUPOBATb COXPAHEHHBbIV NPOdKb CUCTEMbI UM 0BMEHUBATLCA UM C APY3bSIMU.
Mogkntovasicb k VHTepHeTy, nonb3oBaTeny MOryT npocMaTpuBaTb Be6-CTpaHuubl,
npoBepsATb NOYTY U ncnonb3oBatsb Live Update.

Bxon

BkniounTe KoMMbOTEP M AOXAWTECH Hayana npoiegypbl camoTecTupoBaHuss POST
(Power On Self Test). Mpu nosiBneHnn Ha aKkpaHe COOOLLEHWS, NMPUBEAEHHOIO HUXE,
HaxmuTe Ha knasuwy <DEL> gns Bxoga B Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu (Haxxmute
Ha knaeuwy DEL gns Bxopga B MeHo HacTpoviku, F11 gna Bxoga B
MEHIO 3arpy3Ku)

Ecnu coobLeHve ncyesno, a Bbl He ycnenu HaxaTb KnasuLly, nepesanycrute cuctemy,
BbIKMIOYMB M CHOBA BKIIOYMMB MUTaHue, Uin Haxas kHomnky RESET. MoxHo, Takxke,
nepesanycTuTb CUCTEMY, HaXaB 0gHOBpeMeHHO knasuwm <Ctrl>, <Alt>, n <Delete>.

BHUMaKNE!,

Ana ynydwenns npoussoauTensHocTn cuctemsl, BIOS nocTtosiHHO obHosnstoTCS.
lNosTomy, NnpuBeAeHHoe 34eCb On1caHNe MOXET HECKOSIbKO OTIINYaTbCs OT ONUCaHUS
[A718 HOBOW BEPCUM, U CITYXKUT UCKITIOYNTENBHO B Ka4YeCcTBe npumepa.
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O6wue CeeageHusi
Mocne Bxopa B Click BIOS Il otobpaxaeTcs crneayoLuii aKpaH.
Cucrema
Temnepatypa msi — Hbopmauus

MOHWTOP ' - Boot menu

o g L l (MeHio 3arpyska)

YcTponcTeo
3arpysku
CTpoka
BriGop MPYOPUTETHOCTU

menio BIOS (EAREINEN BROWSER

Bbi6op
UTILITIES |EYEeR=Il0k)

SECURITY

3KpaH MeHo

BHMaHnNe!,

N306paxeHnss B [aHHOM PYyKOBOACTBE MPUBELEHbI TOMbKO ANS CrpaBku W MOryT
OTNIMYaTbCA OT MPUOBPETEHHOro u3aenus. [ns nonyyeHnsi nogpo6Houi nHpopmaymm
obpaLyanTech K peasbHbIM 3KpaHam CUCTEMBI.

> MOHUTOPUHI TemnepaTyp

[aHHbIN NYHKT NokasbiBaeT TeMnepaTypy NpoLeccopa U MaTepuHCKON nnaThbl.

» CucTemMHas uHgopmaums

[aHHbIN NYHKT NokasblBaeT BpeMmsi, AaTy, HaumeHoBaHne CPU, yactoty CPU, yacToty
DRAM, o6bem DRAM u Bepcuio BIOS.

> BbiGop pasgena BIOS

3T NyHKTbI MCMONb3yTCst Ans Belbopa MeHto BIOS. [JocTynHbl cnegytoLime onuuu:

®  SETTINGS - (HACTPOWKW) — B gaHHOM MeHI0 MOXHO 3aaTh COBCTBEHHbIE
HaCTPOWNKN AN PyHKLUMI YnnceTa u 3arpy304HbIX YCTPOMCTB.

m  OC (PASIOH) - 3710 MeHIo no3sonsieT ynpasnaTb TaKTOBLIMW YacToTaMu U
HanpspKeHNsIMK NPU pa3roHe cucTembl. MoBbILLEHWE YacTOThl MOXET NOBLICUTL
npon3BoAnTENbHOCTb. OAHAKO CIMLIKOM CWMbHbLIA PasroH W MblBbILLEHHAS
Temnepartypa 3NeMeHTOB MOryT MPMBECTU K HECTabunbHOW paboTe cuCTeMbl.
Mo aTtoMy Mbl He pekOoMeHAyem WCMonb3oBaTb 3TOT pasfden HEeOoMbITHbIM

nosib3oBaTensm.

m ECO (BKO) - B 9TOM MeHI0 cofepXaTcsi HacTpoWKu, OTHOCSLMecs K
3HeprocbepexeHnto.

m BROWSER (6pay3sep) — aTa yHKLMs ucrnonb3yeTcs Ansi BXoAa B Beb 6pay3ep
MSI Winki.
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= UTILITIES (CITY>XEBHbIE NPOIrPAMMbI) — naHHoe MeHto conepxuT cnyxebHble
nporpamMmbl Arsi CO3AaHUs Pe3epBHbIX KOMuiA 1 OGHOBNEHMS CUCTEMBI.

m  SECURITY (BE3OINACHOCTb) - meHio 6e3onacHOCTM MCMONb3yeTcs
ONs 3aWMTbl CUCTEMbl U MPefoTBpaLLeHUsi U3MEHEHWSI HACTPOEK CUCTEMbI
HeaBTOPW30BaHHbLIM MOMb30BaTENEM.

> [IpropuUTET 3arpy304HbIX YCTPOMCTB
Bbl MOXeTe M3MEHSITb MPUOPUT 3arpy3ku YCTPOWCTB, MyTEM NEePEMELLEHS NUKTOrpamM.

> MeHio 3arpysku
3Ta KHoMKa MCMnonb3yeTcs AN OTKPbITUS MeHIo 3arpy3ku. LLlenkHuTe Ha Ha 3Havek
YCTPOICTBA YTOObI HAYaTb HEMEAJIEHHYIO 3arpy3Ky C HEro.

» Bbibop pexunma

[aHHas yHKLMS No3BONSET 3arpysnTb NpecceTbl C HAaCTPoVKaMu dHeprocGepexeHns
Unu pasroHa.

> JKpaH npocMoTpa pasgena

B aton obnactu otobpaxatoTcs HacTporiku BIOS v gononHuTensHas nHdopmauums.

lMaHenb HacTpOWK/ NpUopuTeTa 3arpy304HbIi YCTPOCTB
B gaHHol cTpoke nokasaHa MHopmaLuus 0 yCTaHOBIEHHOM MPUOpUTETE 3arpy304HbIX
yCTpOVICTB. [NoaceeyeHHasn MUKTOrpamMma yKasblBalT Ha TO, 4YTO yCTpOIZCTBO AKTUBHO.

ice priority

Bbicokuii nproputeT » Huskuii nproputeT
LLlenkHWTe Ha 3HayeKk yCTPOMCTBa U NepeTaLyuTe ero BNeBO Uy BNpaBo Mo CUCKY,
YTOObI yKa3aTb NPUOPUTET 3arpysKu.

Vcnonb3oBaHue

Click BIOS Il nossonsieT ynpaensatb HacTponkamu BIOS ¢ nomMoLwbilo Mbiwmn u
KnaemaTypbl. B HuxecnegytoLen Tabnuue nepeyuncneHbl U onncaHbl OyHKLMOHAMNbHbIE
KMnaBWLUM U AENCTBUS C MOMOLLbIO MbILLIN.

®DyHKUMO- | MbliLLb OnucaHue
HarnbHasi
KrnasuLia

<t loe> \Q Bbi6op nyHkTa

MNepemelyeHve yKasartens

<Enter> :\@3 Bbi6op 3Hauka/obnactu
- ~—/

LLlenyok/ ABOMHOW LLEN4OoK
1NeBOV KHOMKOW
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<Esc> M Mepexon B meHwo Exit (Bbixop) wnn

BO3BPaT K MpedblgyliemMy MeH Wu3
S NOAMEHIO
LLlenyok npaBow KHOMKOW

<+> YBenuyeHne unu namMeHeHue 3HayeHust
napametpa.

<-> YMeHbLUEHNE U U3MEHEHME 3HAYeHUst
napamertpa.

<F1> O6was crnpaska

<F4> Cneuyudwmkauyus CPU

<F5> Bxoa B Memory-Z

<F6> YcTaHoBKa OnTMMarbHbIX HACTPOEK

<F10> CoxpaHuTb N3MeHeHs "
nepesarpysutbCs

<F12> CoxpaHnTb CHUMOK 3kpaHa Ha auck USB
FAT/FAT32

MNogmeHto

CneBa OT MyHKTa MEHIO MMEETCSt MKOHKa C ykasaTenem, 3TO O3Ha4yaeT YTo B ITOM
NyHKTE €CTb MOAMEHI0, KOTOPOE COAEPXKUT AONOMHUTENbHbIE HAaCTPOVKK. Vicnonb3ayiite
ynpasnsioLwme knasuwm (11 ) nnm mMbiwb Ans Bbibopa, a 3atem Haxmute <Enter> unu
ABaX[bl WENKHWUTE NEBYIO KHOMKY MbILLW, YTOObI BbI3BaTb NOAMEHI0. UTOOLI BEpHYTHCS
B FMaBHOE MEHI0, NPOCTO HaxmMuTe <Esc > nnu wenkH1Te npaBoi KHONKON MbILLN.

O6was crnpaBka

B pexume Click BIOS Il umeeTtcs Bo3aMoXHOCTb nonyyeHusi nogpobHow cnpasku. Ee
MOXHO BbI3BaTb M3 NOGOro MeHI NpocTbiM Haxatnem <F1> unu Haxatuem HELP Ha
akpaHe BIOS setting. B okHe cnpaBku OyayT nepeuncreHbl Bce BO3MOXHbIE HACTPOWKM
B BbIOpaHHOM MyHKTE MEHIO.
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MeHio OC

[laHHOe MeHIo NpeaHa3HayYeHo Ans OMbITHLIX NOMb3oBaTenen n npegocTasnsaeT
BO3MOXHOCTU O1A «Pa3roHa» CUCTEMbI.

msi

Tomperature

SETTINGS e 5 BROWSER

UTILITIES

SECURITY
BHMaHNE,
e BbinonHeHue pasroHa K BPYYHYHO PeKOMeHAYyeTCA TOJIbKO 4714 NPOABUHYTbIX
ronb3oBaTenen.

* KomnaHusi He rapaHTUpyeT yCHeLLHOro BbIMOTHEHUs] Pa3roHa CUCTEMbI, a ero
HerpasuIlbHOE BbIMOSTHEHNE MOXET MPUBECTY K aHHYIMPOBAaHUIO rapaHTun uin
cepbe3HoMy MoBpexaeHU0 06opya0BaHUs.

« [nd Tex, KTo He 3HaKOM C BbIO/THEHWEM Pa3roHa CUCTEeMbI, PEKOMEHAYETCS npu
pasroHe ronb3oBaTbcs pyHkymen OC Genie.

> Current CPU / DRAM Frequency

[laHHble anemeHTbl 0TOBPaXKaloT TaKTOBYIO YaCTOTy npoLeccopa u bbicTpoaencTane
namaTn. 3TO 3Ha4YeHUe Hemnb3s U3MEHSATb.

»BbasoBas yactoTa LiIM [10 KIMu]

[aHHas onumsa Cny>XvT Ans yctaHoBKM 6a30BoN TakToBOW YacToThl LI (¢ warom

B 10 k'y). IameHeHne aToro napameTpa obecrneunBaeT BO3MOXHOCTb «pasroHa»
LiMN. O6pallaem Balle BHUMaHWE Ha TO, YTO KOMMAaHWSA He rapaHTMpyeT yCneLHOCTb
BbINOJHEHNS Pa3roHa U CTabunbHOCTb CUCTEMBI.

» Adjust CPU Ratio

[laHHbIN NapameTp onpeaensieT MHOXUTENb, UCMONb3yeMblil AN onpeaeneHns
TaKTOBOW YacTOThkl NpoLieccopa. ViameHeHne AaHHOro napaMeTpa BO3MOXHO TOMbKO B
TOM cry4ae, ecrnv NpoLeccop NoAAEPXKMBAET AaHHY YHKLMIO.

» OTKOppeKkTUpoBaHHas YactoTta LI

OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLyto YacToTy LiM. 310 3HaveHne Henb3st USMeHATb.

> Adjust CPU Ratio in OS (Hactpoiika MHOXUTENs YacToTbl npoueccopa B OC)
AKTUBMPYITE AaHHYI0 onuuto Ansa BHeceHns B OC n3ameHeHuUi MHOXMTENs npoueccopa
yepes MSI Control Center.

> Internal PLL Overvoltage (IMepeHanpsixeHne BctpoeHHol PAMY(PLL))

[aHHbIN NapameTp ucnonb3yeTcs Ansa perynupoBkn HanpsbkeHns GAMY (PLL).
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»EIST

TexHonorusa Enhanced Intel SpeedStep no3sBonseT ycTaHOBUTb YPOBEHb
Npon3BOANTENBHOCTU MUKPOMNpPOLIECCopa Npu aNekTponuTaHnm ot 6atapen nnm ot
ceTun. [laHHoe none otobpaxaeTcs TONbKO B TOM Cyvae, eCrnu YCTaHOBIIEHHblIe
npoLieccopbl NOAAEPKMBAIOT 3Ty TEXHOMOIMIO.

> Intel Turbo Boost

[aHHas KHoMKa CNyXWT AN BKIOYEHUS UK OTKMIoYeHna TexHonoruu Intel Turbo
Boost, koTopasi aBToMaTU4eCck/ NOBbLILLIAET BbilLEeyKa3aHHbIE XapaKTEPUCTUKM
npoussoguTensHoctu LM (ecnu ana paboTtbl npunoxeHun TpebyeTcs makcumanbHas
Npou3BOANTENBHOCTbL MpoLeccopa).

»OC Genie Button Operation
[laHHas KHoMKa Cry>XuT ANns BKITIOYEHUs Unn oTkIoveHns dyHkuuii kHonku OC Genie.

» DRAM Frequency
[aHHbI NapameTp ucnonb3yeTcs Ans ycTaHoBkM bbicTpogericTBust namst (DRAM).
O6paTnTe BHUMaHWE , YTO BO3MOXHOCTb YCMELLHOrO pa3roHa He rapaHTupyeTcs.

» OTKOppeKTUpoBaHHas Yactota DRAM
OTOT NYHKT NokasbiBaeT TekyLlyto YacToTy DRAM. 3T0 3HaueHWe Henb3s U3MEHSITb.

> DRAM Timing Mode

OTOT NyHKT onpeaenseT, 6yayT nu BpemeHHble napameTpbl DRAM koHTponupoBaTbCs
naHHbIMu 13 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. INpu BbiGope
pexuvma [Auto (ABTO)] BKoYaeTcs cuHxpoHusaumns DRAM, a B nogmeHto «Advanced
DRAM Configuration» BIOS yctaHaBnuBaeT napameTpbl Ha OCHOBE XapaKTepPUCTUK
SPD. Bbi6op pexwuma [Link (CoeauHuTtb)] nnu [Unlink (PasbeamHuTb)] no3sonset
nonb3oBaTento HacTpansaTb CUHXpoHM3auuio DRAM ans kaxgoro kaHana n BpyyHyto
nepexoauTb B nogmeHto «Advanced DRAM Configuration».

» Advanced DRAM Configuration
Haxxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHHO.

» Command Rate
[aHHas HacTporika onpefenseT CKOpoCTb BbINoNHeHUs komaHg DRAM.

»tCL

OTa KHoMka ynpasnseT BpemeHeM oxungaHus CAS, koTopoe onpegensieT Bpems
3afepXkv (B TakTax) Mexay noslyYeHneM AaHHbIX U HayanoMm BbIMOSIHEHUS
KOMaHfbl YTEHUSI.

»tRCD

OTa KHoMKa onpeaenseT Bpems nepexofa ot RAS (cTpob appeca ctpoku) kK CAS
(cTpob apgpeca ctonbua). Yem MeHbLUe TakToB, TeM ObicTpee paboTaeT namsaTb
DRAM.

»tRP

OTa KHOMKa ynpasnsieT KoNM4yecTBOM TaKToOB, NpeAocTaBnsemMblix Ans npeasapsaa
Ctpoba agpeca ctpokun (RAS). Ecnu BbiaensieTcs He4oCcTaToMHOE BPEMS Anst
3anonHeHns RAS nepep o6HoeneHnem DRAM, DRAM He cMoOXeT CoxXpaHuTb
AaHHble. OTOT NYHKT NPUMEHUM, KOrAa B CUCTEME YCTaHOBMNEHA CUHXPOHHAs
namate DRAM.

»tRAS

OTta KkHomMka onpeaensieT Bpemsi, kotopoe RAS (cTpob agpeca cTpoku)
3aTpaynBaEeT Ha YTEHUE U 3anuCb B sSiUEiiKy NamsaTu.

»tRFC

OTOT NyHKT onpegenseT Bpems, kotopoe RFC 3aTpauvBaeT Ha YTeHve 1 3an1ck B
AYerKy namsTu.
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»tWR

[aHHas KHoMka onpeaenseT MUHMMAaIbHbLIA NPOMEXYTOK BPeMeHN Anst
BbIMOSIHEHUS OnepaLuy 3anvucu nepes KoMaHaow npeasapsaa. Nossonser
YCUIIMTENAM CHUTBIBAHWA 3anvcaTh AaHHbIe B SYEKU NamsaTy.

»tWTR

[laHHas KHoMnka CnyxuT Ans onpeaeneHns MUHUMarnbHOW BPEMEHHOW 3aA4epKKM
Mexay 3aBepLUeHVeM KOMaHAbl 3anvMcy U Ha4anom KOMaHAbl CHATbIBAHNS
ctonbua; Nno3BonsAeT cucTteme BBoAa/BbIBOAA COPOCUTL HANPSXKEHUS Ha
YCUNUTENSAX CYUTBIBAHWSA NEPEL BbINOMHEHNEM KOMaHAbl CYUTbIBAHUS.

»tRRD
MapameTp onpenensieT 3aaepxKy Nepexofa OT aKTUBHOMO-K-aKTUBHOMY
COCTOSIHUIO ANt pa3HbIX GaHKOB.

»tRTP
BpemeHHon nHTepsan MeXay KoMaHaamMmu 4YTeHnAa v npeasapsana.

»tFAW

[aHHbI NapameTp MCNonb3yeTcs AN HAaCTPOMKN CUHXpoHM3aLmmn tFAW
(3apepxka aKTUMBaLMKN YeTbIpex OKOH).

»tWCL

[aHHbI napameTp ucnonb3yeTcs Ans cuHxpormsaummn tWCL (3agepxka curHana
3anucu CAS).

»tCKE
[aHHas KHoMKa CRy>XWT ANs YCTaHOBKM WMPUHBLI UMMYNbCa Ans MOAyNna namsaTn
DRAM.

»tRTL

[aHHas KHomKa Cny>XuT Ans YyCTaHOBKM NapamMeTpoB HACTPOMKU 3a4epKKkn Ha
nepegavy v nogrsepxageHue.

» HacTpoiika YacTtoTbl kaHana 1/ 2

Haxxmute <Enter> anst BxoAa B nogMeH:o. [ Kaxaoro kaHana ycTaHoBUTb
[OMOSHNATENBHYH CUHXPOHU3ALIMIO NaMATH.

> PasroH GT

[aHHbI napameTp NO3BONSAET BKMIOUYNTL/BLIKIIOUNTL (DYHKLWIO pa3roHa
MNHTErpupoBaHHON rpaduku.

» KoachpmumeHt GT

[aHHbIN napameTp ynpasnsieT 6bICTPOAENCTBMEM UHTErPUPOBAHHON rpachurkm,
obecneuvBasi ee paboTy. B pas3nunyHbIX CKOPOCTHbLIX KOMOUHALMAX.

» CkoppekTupoBaHHas Yactota GT

OtobpaxaeTcsa yactota iGPU. 310 3HaYeHne Henb3s M3MEHATb.

» Spread Spectrum
[anHHas dyHkumsa ymeHbwaetT EMI (anekTpoMarHUTHblE NOMEXH), Bbl3BaHHbIE
KonebaHMsSMN MMMYNbCHOrO reHepaTopa TaKTOBbIX CUrHAMOB.

BHMaHNE,

» Ecnu npobnembl c nomexamu oTCyTCTBYIOT, ocTaBbTe 3HadeHue [Disabled] (Bbikri.)
475 nyywen ctabunbHocTy n npon3soanTenibHocTn. O[HaKo, ecriv BO3HUKarT
SN1eKTPOMarHUTHbIe NoMexu, BktounTe napameTtp Spread Spectrum ans nx
YMEHbLLEHUSI.

» UYewm bornblie 3HavyeHne Spread Spectrum, Tem Hmwke byaeT ypoBeHb
B11EKTPOMArHUTHbIX MOMEX, HO CUCTEMA CTaHET MeHee cTaburnbHoi. [nsi Bbibopa

Ru-30



nogxoAsLyero aHayeHusi Spread Spectrum cBepbTECh CO 3HaYEHUSIMU YPOBHE
SNIEKTPOMArHUTHBIX MOMEX, YCTaHOBIEHHbIX 3aKOHOAATEIbCTBOM.

* He 3abyabTe 3anpetutb ncronb3oBaHne pyHKynn Spread Spectrum, ecnm Bbl
«pasroHsieTe» Npon3BOANTENbHOCTb CUCTEMHOM NnaTkl. OTO HeobxoanMo, TaK Kak
Aaxe HeborbLuov apebe3r curHaroB TaKTOBOro reHepaTopa MOXeT MpUBECTU K
oTKasy «pas3orHaHHoro» ripoyeccopa.

» CPU Core Voltage/ DRAM Voltage (HanpspkeHue sigpa npoueccopa/HanpspkeHne

DRAM)

,D,aHHI:Ie napamMeTpbl UCMOJb3YKTCA ONA perynmpoBaHnua HanpaXXeHna npoueccopa 1

namsaTu.

> Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage (TekyLiee HanpspkeHve siapa

npoueccopa/TekyLyee HanpsbkeHne DRAM)

[aHHble napameTpbl NOKa3bIBAKT TEKyLLee HanpsbkeHne npoleccopa/namsTi. ATo
3HAYEHWNE HeNb3s M3MEHSITb.

» Overclocking Profiles
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHI0.

> Mpodpuneb pasrona 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Haxxmute <Enter> ons Bxoga B NOAMEHH0.

> YcTaHoBKa UMeHu Ans npoduns pasroHa 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
3apainTe umsi B AJaHHOM nore.

» CoxpaHeHvie npoduns pasroHa 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHeHuWe TeKyLLMX NapameTpoB pa3roHa Ans BbiGpaHHoro npocuns Ha M3Y.

» 3arpyska/ YaaneHue npodunst pasroHa 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
3arpyska/ YaaneHue coxpaHeHHbix B 13Y napameTtpos npoduns.

» CoxpaHeHue npodurns pasroHa
CoxpaHeHuWe TeKyLLMX NapameTpoB pa3roHa Ha draLl-HakonuTene.

» 3arpyska npocursi pasroHa
3arpyska coxpaHeHHbIX NapameTpOB HAaCTPOVKM C (ON3LL-HAKONUTENS.

» CPU Specifications

Haxmute <Enter> gns Bxoga B nogmeHto. B 3ToM nogmMeHo BblAeneHbl BCe OCHOBHbIE
XapaKkTepuCTMKM npoueccopa. IHpopmauus 3aBUCUT OT MOAENU U AOCTYMHA TONbKO
Ans ytenHus. [ins npocMoTpa aTol nHcpopmaLmm B noboe BpeMst HaXKMUTE Ha KHOMKY
[F4]. HaxxmuTe <Enter> onsi Bxoga B NOAMEHHO.

» CPU Technology Support
Haxmute <Enter> onsa Bxoga B nogmeHto. B faHHOM nogMeHo oTobpaxatoTcest
YHKLMK, YCTaHOBMNEHHbIE B NpoLeccope. TN 3HAaYEHNS HEMb3S U3MEHATb.
» MEMORY-Z
Haxmute <Enter> gnsa Bxoga B nogmeHt0. B 3Tom nogmeHto BbiaeneHsbl Bce
napamMeTpbl HACTPOWKM N PEXUMbI CUHXPOHM3aLmn mogynen DIMM. 3ta nHdopmaums
3aBUCUT OT MOAENW 1 JOCTYMHa TONbKO Ans YTeHus. [ns npocMoTtpa aToi
MHopMaLum B Ntoboe Bpemst HaxxmnTe Ha kHorky [F5]. Haxmute <Enter> ansa Bxoga
B NOAMEHIO
» DIMM1-4 Memory SPD
Haxmute <Enter> ans Bxoga B nogmMeHto. 3T0 NOAMEHI0 NokasbiBaeT NHopMaLmio
06 yCcTaHOBMNEHHBIX MOAYNSX NAMATY.
»CPU Features
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHH0.
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» Active Processor Cores (AKTMBHbIe sipa npoLeccopa)
OToT1 NYHKT MNO3BONAET 3aaTb YNCIIO aKTUBHbIX A4ep npoueccopa.

» Limit CPUID Maximum (OrpaHuyeHue makcumyma CPUID)

[aHHbIli napameTp npedHasHayeH Ans orpaHUYeHust 4ONyCTUMON CKOPOCTH
npoueccopa npu Ncnonb3oBaHumn ctapbix Bepcuin OC.

» Execute Disable Bit (AnnapaTtHas cyHKLUmMs1 6Ge3onacHoCcTu)

MosBonseT 3aWnTUTLCS OT HEKOTOPbLIX BUAOB 3MI0HAMEPEHHbIX AeNCTBUIN TUNa
«OoLWnbKN NnepenonHeHuns Bydepar», Npu KOTOPLIX BUPYChI NbITAOTCS BLINOMHUTD
KOA, paspyLuaroLuii cuctemy. PekomeHayeTcsa He OTKoYaTb AaHHY0 PyHKLUMIO.
> TexHororuu Intel Virtualization

YnydwaeT apdeKTMBHOCTL BUPTyanuaaLuv 1 Nno3BoNnseT CUcTeMe BbINOSHATb
YHKLMN HECKOMBKMX BUPTYanbHbIX cUCTEM. [JononHUTENbHbIE CBEAEHNS CM. Ha
odmymansHom BeG-cariTe Intel.

> Intel VT-D Tech

OTOT MYHKT UCnonb3yeTcs AN BKTHOYEHUS/BbIKoYeHNs TexHonorum Intel VT-D.
[ononHuTenbHble CBeAEHNUs1 CM. Ha oduumansHom Beb-canTe Intel.

» Power Technology
,ﬂaHHblﬁ napamMeTp Nno3BoSIAET YCTaHOBUTb PEXNUM UCMOJSIb30BaHUA TEXHOMOIMN
Intel Dynamic Power.

»Nopgnepxka C1E
Mpw BKNOYEHUN AHHON ONLMK CHDKaeTCs dHepronoTpebneHne npoteccopa npu
npocrtoe. He Bce npoueccopsbl nogaepxmsatoT dyHkumio Enhanced Halt (C1E).

> 3awimTa OT npesbiLeHnsi 060poToB

KoHTponupyeT BbluMCnIUTENBHYO Harpy3sky 1 aHepronotpebnexue LIM; npu
NPEBbILLIEHUN ONPeAENeHHOro YpOBHS NMPOLIECCOP aBTOMaTUYECKN MOHWXKaeT
TaKTOBYIO YacTOTy. [1pun BbINONHEHUM pa3roHa CUCTeMbl peKOMeHayeTcs
OTKMIOYaTb AAHHYIO0 PYHKLMIO.

» Intel C-State
C-state — aT0 TexHonorus ynpasreHua nutaHmem, npmn KOTOpOI7I 3HA4YUTEITbHO
cokpallaeTcsa aHepronoTpebneHve npoueccopa npy NPOCToe CUCTEMBI.

» Package C State limit (OrpaHuyeHue naketa C State)
[aHHbI napameTp no3BonseT BbibpaTh pexum C-state.

» Long duration power limit(W) (MakcumanbHbii TDP npoueccopa ans AnuTerbHomi
pa6orhl, BT)

[aHHbIN NnapaMeTp Mcnonb3yeTcs Ans yCTaHOBKU MakcumansHoro TDP
npoueccopa aons AnuTensHon paboTol.

» Long duration maintained(s) (MakcumanbHas gnuTensHoCcTb paboTbl, MC)

[HaHHbIi napameTp ucnonbayeTcs AN YCTaHOBKN MaKCUMarbHOM ANUTENbHOCTU
paboTbl NpoLieccopa ¢ BKIYeHHON TexHonornein TurboBoost npu npeBbiLeHnn
3HayveHus Long Duration Power Limit.

» Short duration power limit(W) (OrpaHuyeHne KpaTKOBPEMEHHOW MoLHOCTU, BT)
Btopoi numut TDP, koTOpbIi cpabaTtbiBaeT npu NpeBbILLeHUN 3Ha4YeHus Long
duration power limit.

» MakcumMarnbHas/BTopuyHasi MOLLHOCTb NUTaHUs npoleccopa B pexume Turbo, BT

3TV Nons No3BONAT YCTaHOBUTL OrpaHUYeHne No MaKCUManbHOW/BTOPUYHON
moLuHocTu TDP npoueccopa B pexume Turbo.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit (OrpaHunyeHne koadpurLMeHTa YCKOPEHUsI TaKTOBOM
vyacrtotbl 1/2/3/4-appa.

[aHHble napameTpbl OTOBpa)alT OrpaHUYeHWe YCKOPEeHUsI TaKTOBOW 4acToTbl
npoteccopa B cucteme 1/2/3/4 appa.
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OGHoBneHue BIOS ¢ nomolubio mogyns Live Update

B naHHOM paspene pacckasbiBaeTcs o nopsigke obHoneHns BIOS ¢ nomolbio
ytunuTbl Live Update nepea Bxogom B onepauyoHHyto cuctemy. Mpu noakmoyeHnm
K HTepHeTy ytunuta Live Update BbinonHseT aBTomaTtnyeckoe obHosneHne BIOS.
[nsi o6HoBneHns BIOS ¢ nomoubio mogyns Live Update:

1. HaxwmuTe Ha kHonky Live Update m B MeHto BIOS YTUINTDI. (TpebyeTca
ycTaHoBka Beb-o6o3peBaTens Winki).

LiveUpdate

dit connections

U can activate the connection by clicking
~ this icon, Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

sl EAEAED

2. Tpv HEOBXOAMMOCTU HAXXMUTE Ha KHOMKY HACTPOMKM 1 ycTaHoBWTE
COeAVHEHMe.

3. HaxmuTte Ha kHonky Next (anee) n

LiveUpdate

Ipdate Information :

S information :

4. Ytunuta Live Update aBTomaTnyeckn BbinonHsAeT nouck Bepcumn BIOS u 3arpy3sky
COOTBETCTBYHOLLEro daina.

(E]) Confirmation

5. HaxmuTe Ha kHonky confirm (moaTBepanTb) ﬂ ans obHoBneHus BIOS.

BHMaHNe!,

lNpn 6ecnepeboriHoi paboTe cucteMbl 0bHoBneHne BIOS He BbinonHsieTcs.
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CseaeHust 0 nporpaMMHOM obecneveHnm

YcTaHoBWTE B MPUBOA ONTUYECKMX AUCKOB NpUaraeMblii K CACTEMHON Nnate KomMnakT
awnck «Driver/Utility». YcTaHoBka 3anycTutca aBTomatuydecku. Bolbepute apavisep
unu cnyxebHyto nporpammy 1 cnepyiTe MHCTPYKLUMAM Ha aKpaHe AN 3aBepLUeHUs
ycTaHoskun. Cogepxwvmoe Disc-ancka ¢ gpansepamu 1 CryxebHbIMU NnporpamMamMu:
- Driver menu (MeHto gpariBepoB): Ha Hem cogepxartcsa AOCTyMNHble ApanBepbl.
[Ina ncnonb3oBaHWs YCTPOWCTBA YCTAaHOBUTE HYXHbIV ApanBep.
- Utility menu (CnyxebHble nporpammebl): Juck NO3BONSIET YCTaHOBUTL UMEILLIEECS
Ha HeM MpwvKNagHoe NporpamMmMHoe obecneveHue.
- Service base menu (CepBucHble nporpammel): C NOMOLLbIO AaHHOrO MEHIO
MOXHO BbIATW Ha oduLmanbHbli Beb-caT komnaHum MSI.
- Product info menu (MHdopmauus o npoaykre): OTobpaxaeTcs nocneaHss
MHdOopMaLms no NpoAaykTy kKomnaHum MSI.
- Security Menu (MeHto BesonacHocTb): CoaepXuT None3Hyo aHTUBUPYCHYIO
nporpaMmy.

BHUMaHNE,

[nsa nonyyeHnsi nocnegHux Bepcuii gpavisepos u Mmykpornporpamm BIOS,
03BOSISIOLLYMX MOBLICUTb MPOU3BOAUTENBHOCTL CUCTEMBI, ObpaLyanTeck Ha
ouymanbsHbivi Be6-cart komnaHum MSI.

YcraHoBka Winki

[nsa pabotel OBO3PEBATENA n YTUIUT BIOS Tpebyetcst Winki. CHavana
ycTaHoBuTe nporpammHoe npunoxenue «Winki» ¢ avucka c gpavisepamu MSI Driver
Disc B OC Windows. 3aTem HaxumainTe Ha COOTBETCTBYIOLLME KHOMKN Ans BXOAA B
3TN ABe hyHKUMM.

[Ons yctanosku Winki BbinonHuTe crnegyowne 4encTBus:

msi %

mainboard

OTHERS

CHIPSET

N

BkntounTe nutaHne KomnbloTepa 1 BoMaute B onepaumoHHyto cuctemy Windows.

BcTaBbTe auck ¢ gparisepamu MSI Driver Disc B npuBog Ans ONTUYECKUX OUCKOB.
ABTOMaTUYeCKu 0TOBpakaeTcs aKpaH YCTaHOBKU.

LLlenkHnTe Ha Bknaake gpanBepa.
HaxmuTte Ha kHonky OTHERS (OPYTUE) .
[nsa Havana yctaHoBku BbiGepute Winki.

N

o ok w

Mocne 3aBepLueHus YCTaHOBKN BbINONHUTE Nepe3arpys3ky KoMmnbroTepa.
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